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DESCRIPCION
Montaje de un dispositivo de entrada
Antecedentes

Los dispositivos informaticos méviles han sido desarrollados para aumentar la funcionalidad que se hace disponible a
usuarios en un entorno moévil. Por ejemplo, un usuario puede interactuar con un teléfono mévil, una tableta, u otro
dispositivo informatico movil para comprobar el correo electrénico, navegar por la red, redactar textos, interactuar con
aplicaciones, etcétera. Sin embargo, los dispositivos informaticos moviles tradicionales a menudo emplean un teclado
virtual que es accedido utilizando una funcionalidad tactil de la pantalla del dispositivo. Esto en general fue utilizado
para maximizar una cantidad del area de visualizacién del dispositivo informatico.

El uso de un teclado virtual, sin embargo, puede ser frustrante para un usuario que desea proporcionar una cantidad
significativa de entradas, tal como para introducir una cantidad significativa de texto para redactar un correo electrénico
largo, documento, etcétera. Por tanto, los dispositivos informéaticos méviles convencionales son, a menudo, percibidos
como que tienen una utilidad limitada para dichas tareas, especialmente en comparacion con la facilidad con la que
los usuarios podrian introducir texto utilizando un teclado convencional, por ejemplo, para un ordenador de sobremesa
convencional. El uso de los teclados convencionales, sin embargo, con el dispositivo informatico movil podria disminuir
la movilidad del dispositivo informatico mévil y por tanto podria hacer que al dispositivo informatico mévil menos
adecuado para su uso pretendido en entornos moviles.

El documento US 2004/005184 Al describe un teclado fijado a una configuracion de asistente personal digital (PDA)
que tiene: una unidad de bisagra que incluye un conector para transferir una sefial de entrada de teclado a la PDA, y
cubiertas de bisagra superior e inferior; una unidad de conexion colocada dentro de la unidad de bisagra, y que puede
estar fijada en la direccion frontal o en la direccién posterior de la PDA; y un cuerpo de teclado conectado con la unidad
de bisagra, plegado y desplegado alrededor de la unidad de bisagra, que tiene un panel de escritura en un lado
superior y un teclado numérico de controlador de panel frontal (FPC) para introducir una tecla presionada en el panel
de escritura.

Resumen

La invencién es definida por la reivindicacion 1 independiente. Modos de realizacién preferidos son descritos en las
reivindicaciones 2 a 8 dependientes. Son descritas en el presente documento, técnicas de montaje del dispositivo de
entrada. En una o méas implementaciones, un dispositivo de entrada incluye un conjunto de teclas que incluye una
pluralidad de teclas que son utilizables para iniciar entradas respectivas para un dispositivo informatico, una porcién
de conexion configurada para ser conectada de forma desmontable al dispositivo informatico fisicamente y con
posibilidad de comunicacién para comunicar sefiales generadas por la pluralidad de teclas del dispositivo informatico,
una bisagra flexible que conecta fisicamente la porcion de conexidn al conjunto de teclas, y una capa exterior que esta
configurada para cubrir la pluralidad de teclas del conjunto de teclas, formar una superficie exterior de la bisagra
flexible, y esta fijado a la porcién de conexién de tal manera que la capa exterior envuelve al menos dos lados de la
porcion de conexion.

En una o mas implementaciones, una primera capa exterior y el conjunto de teclas estan situados en un primer lado
de un transportador y una segunda capa exterior en un segundo lado del transportador. Una porcion de conexién esta
fijada a la primera y segunda capas exteriores en el transportador. El transportador esta plegado de tal manera que al
menos una de la primera o segunda capas exteriores esta situada sobre la otra de la primera o segunda capas
exteriores, provocando el plegado que la segunda capa exterior envuelva al menos una porcion de la porcion de
conexion.

En una o mas implementaciones, un teclado incluye un conjunto de teclas sensibles a la presién que incluyen una
pluralidad de teclas que son utilizables para iniciar respectivas entradas para un dispositivo informatico, una porcién
de conexion configurada para ser conectada de forma desmontable al dispositivo informatico fisicamente y con
capacidad de comunicacion para comunicar sefiales generadas por la pluralidad de teclas al dispositivo informatico,
una bisagra flexible que conecta fisicamente la porcién de conexion al conjunto de teclas, y una primera y una segunda
capas exteriores que estan configuradas para cubrir el conjunto de teclas sensibles a la presion, formar superficies
exteriores de la bisagra flexible, y estan fijadas a la porcion de conexién, en al menos una de la primera o segunda
capas exteriores fijadas al conjunto de teclas sensibles a la presion utilizando una pelicula de transferencia de calor.

Este resumen se proporciona para introducir una seleccién de conceptos de una forma simplificada que son descritos
adicionalmente mas abajo en la descripcion detallada. Este resumen no pretende identificar caracteristicas claves o
caracteristicas esenciales de la materia reivindicada, ni esta destinado a ser utilizado como una ayuda para determinar
el alcance de la materia reivindicada.

Breve descripcion de los dibujos

La descripcion detallada es descrita con referencia a las figuras que acomparian. En las figuras, el digito(s) mas a la
izquierda del numero de referencia identifica la figura en la cual aparece primero en nimero de referencia. El uso del
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mismo numero de referencia en diferentes ejemplos en la descripcion y en las figuras puede indicar objetos similares
o idénticos. Las entidades representadas en las figuras pueden ser indicativas de una o mas entidades y por lo tanto
puede hacerse referencia de forma intercambiable a formas singulares o plurales de las entidades en la exposicion.

La figura 1 es una ilustracion de un entorno en un ejemplo de implementacion que es operable para emplear las
técnicas descritas en el presente documento.

La figura 2 representa un ejemplo de implementacion de un dispositivo de entrada de la figura 1, mostrando una
bisagra flexible en mayor detalle.

La figura 3 representa un ejemplo de implementacion que muestra una vista en perspectiva de una porcion de conexion
de la figura 2, que incluye protrusiones de conexidon mecanica y una pluralidad de contactos de comunicacion.

La figura 4 representa una pluralidad de capas del dispositivo dentro de la figura 2 en una vista en despiece en
perspectiva.

La figura 5 representa un ejemplo de una vista en seccién transversal de una tecla sensible a la presion de un teclado
del dispositivo de entrada en la figura 2.

La figura 6 representa un ejemplo de una tecla sensible a la presion de la figura 5 que tiene aplicada una presion en
una primera ubicacién de la capa de contacto flexible para provocar el contacto con una primera ubicacion
correspondiente de un sustrato sensor.

La figura 7 representa un ejemplo de la tecla sensible a la presion de la figura 5 que tiene aplicada una presién en una
segunda ubicaciéon en la capa de contacto flexible para provocar el contacto con una segunda ubicacion
correspondiente del sustrato sensor.

La figura 8 ilustra un ejemplo de una capa de contacto flexible de una tecla sensible a la presion Unica que esta
configurada para normalizar salidas generadas en una pluralidad de ubicaciones del interruptor.

La figura 9 representa un ejemplo de una tecla sensible a la presion de la figura 5 que incluye una pluralidad de
sensores para detectar presion en diferentes ubicaciones.

La figura 10 representa un ejemplo de conductores de un sustrato sensor de una tecla sensible a la presion que esta
configurada para normalizar sefiales generadas en diferentes ubicaciones de la tecla sensible a la presion.

Lafigura 11 representa un ejemplo de una tecla sensible a la presion de la figura 5, empleando una capa concentradora
de fuerza.

La figura 12 un ejemplo de la tecla sensible a la presion de la figura 11 que tiene aplicada una presién en una pluralidad
de ubicaciones diferentes de la capa concentradora de fuerza para provocar que la capa de contacto flexible contraste
con un sustrato sensor.

La figura 13 ilustra un ejemplo de una vista de una seccion trasversal del teclado que incluye una pluralidad de teclas
sensibles a la presién que emplean la capa concentradora de fuerza.

La figura 14 representa un ejemplo de implementaciéon que muestra una capa de soporte que esta configurada para
una operacion de soporte de la bisagra flexible asi como para proteger componentes del dispositivo de entrada durante
esta operacion.

La figura 15 representa una vista inferior de una tecla sensible a la presion de la figura 5 que tiene una capa de
contacto flexible fijada a una pluralidad de ubicaciones a lo largo de los bordes de la tecla.

La figura 16 representa otra version de la figura 15 en la cual una porcién de fijacion es movida a una ubicacion
diferente a lo largo de un borde de la tecla.

La figura 17A representa un ejemplo de una capa adhesiva aplicada como parte de un teclado que tiene una pluralidad
de teclas en el cual se utilizan diferentes disposiciones de adhesivo para diferentes teclas.

La figura 17B representa otro ejemplo de implementacién de una capa que incorpora una matriz que se va a utilizar
para reducir el atrapamiento de aire.

La figura 18 representa un ejemplo de elementos de hardware montados en superficie que pueden ser utilizados para
soportar la funcionalidad del dispositivo de entrada de la figura uno.

La figura 19 ilustra un ejemplo de implementacion en el cual el elemento de hardware de montaje en superficie de la
figura 18 es representado siendo anidado en una o mas capas del dispositivo de entrada.

La figura 20 representa un ejemplo de implementacién que muestra una vista superior de una superficie exterior del
dispositivo de entrada de la figura 1 que incluye una pluralidad de teclas.
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La figura 21 representa una vista en seccion trasversal de la capa exterior de las figuras 4 y 20.
La figura 22 representa una vista en seccion trasversal de una capa exterior de la figura 4.

La figura 23 representa una vista en seccion trasversal de una capa exterior de la figura 21 en la cual se forma un
reborde de una tecla en un recubrimiento exterior.

La figura 24 representa un ejemplo de implementacion en el cual se forma una primera y segunda depresiones de la
figura 23 en un recubrimiento exterior de una capa exterior.

La figura 25 representa un ejemplo de implementacion en el cual una porcién de un recubrimiento exterior es retirado
para exponer una capa intermedia para formar una indicacion de una funcién de una tecla u otra indicacion.

La figura 26 representa un ejemplo de implementacion en el cual la retirada de una porcién de un recubrimiento exterior
provoca que una capa intermedia se expanda a través de una abertura formada en el recubrimiento exterior.

La figura 27 representa un ejemplo de implementacion en el cual se muestra una seccion trasversal en la cual se fija
una capa exterior de la figura 26 a un conjunto de teclas.

La figura 28 representa un ejemplo de implementacién en el cual se muestra una seccion trasversal en la cual una
capa exterior de la figura 22 esté fijada para el montaje como una parte del dispositivo de entrada.

La figura 29 representa un ejemplo de implementacion en el cual son fijadas capas exteriores entre si para formar un
borde proximo a una porciéon de entrada del dispositivo de entrada.

La figura 30 representa un ejemplo de implementacion en el cual se utiliza un transportador para ensamblar el
dispositivo de entrada.

La figura 31 representa un ejemplo de implementacion que muestra una vista en seccion trasversal de capas exteriores
siendo fijadas a un dorso de una porcion de conexion.

La figura 32 representa un ejemplo de implementacion en el cual se fija una proyeccion del dorso de la figura 31 para
formar la porcion de conexion.

La figura 33 representa un ejemplo de implementacion en el cual se muestra una vista superior de la porciéon de
conexion.

La figura 34 representa una vista en seccion trasversal de la porcidn de conexién de la figura 33.

La figura 35 representa un ejemplo de una vista en seccidn trasversal de un primer pasador de la figura 34 fijando un
dorso metalico a plastico de la porcién de conexion para formar una estructura laminada.

La figura 36 representa un ejemplo de una parte de un proceso de montaje del dispositivo de entrada en el cual el
transportador de la figura 30 esta plegado.

La figura 37 representa un ejemplo del resultado de plegado del transportador de la figura 36.

La figura 38 representa un ejemplo de implementacion que muestra una vista en seccion trasversal de la porcion de
conexién formada en la figura 37.

La figura 39 proporciona una vista en seccion trasversal de un ejemplo de implementacion en la cual la porcién de
conexién esta conectada fisicamente al dispositivo informatico.

La figura 40 ilustra un ejemplo de un sistema que incluye varios componentes de un ejemplo de dispositivo que puede
ser implementado como cualquier tipo de dispositivo informatico tal y como se describié con referencia a las otras
figuras para implementar modos de realizacion de las técnicas descritas en el presente documento.

Descripcion detallada
Vista general

Se pueden configurar dispositivos de entrada para soportar un factor de forma delgado, tal como aproximadamente
tres milimetros y medio y mas pequefios en el espesor del dispositivo. Sin embargo, debido a estas técnicas
convencionales de factor de forma utilizadas para montar dichos dispositivos se podrian producir imperfecciones
debidas a este factor de forma, tal como arrugas etcétera provocada durante el montaje de las capas del dispositivo.

Son descritas técnicas de montaje del dispositivo. En una 0 mas implementaciones, capas exteriores (por ejemplo,
tejido, microfibra, etcétera) de un dispositivo de entrada son fijadas a un conjunto de teclas (por ejemplo, un conjunto
de teclas sensibles a la presién) utilizando una pelicula activada por calor u otras técnicas de fijacion. La pelicula
activada por calor, por ejemplo, puede ser configurada para fundirse en un tejido de las capas exteriores de tal manera
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que se forma una unién mecanica con una capa. Esto puede realizarse bajo tension y utilizando presion para reducir
e incluso eliminar arrugas y otras imperfecciones provocadas cuando se fijan capas entre si utilizando técnicas
convencionales. Adicionalmente, las capas exteriores pueden formarse entre si en bordes del dispositivo de entrada
utilizando técnicas similares de manera que se forma una union robusta en los bordes. Una discusion adicional de
estas técnicas se puede encontrar en relacién con las figuras 27-29.

En una o mas implementaciones adicionales, se describen técnicas para fijar una o mas de las capas exteriores a una
porcion de conexidén que se puede utilizar para formar una conexién fisica y comunicativa con un dispositivo
informatico. Estas técnicas, por ejemplo, pueden incluir envolver al menos una porcion de la porcién de conexién con
una o mas de las capas exteriores. Esto se puede utilizar para proporcionar una conexién segura entre la porcién de
conexién y una porcién de entrada (por ejemplo, un teclado) del dispositivo de entrada asi como para proporcionar
una apariencia y sensacion consistente entre el material utilizado para cubrir la porcion de entrada (por ejemplo, las
teclas) formar una bisagra, y fijar a la porcion de conexiéon. Ademas, estas técnicas pueden ser utilizadas para soportar
el funcionamiento de la porcidon de conexidon y una bisagra flexibles del dispositivo de entrada para ser similar a un
libro, por lo tanto proporcionando una experiencia de usuario familiar a un usuario del dispositivo de entrada en
conjuncion con el dispositivo informatico. Una exposicion adicional de estas y otras técnicas se puede encontrar en
relacion con las figuras 30-38.

En la siguiente exposicién, se describe en primer lugar un ejemplo de entorno el cual puede emplear las técnicas
descritas en el presente documento. Después son descritos ejemplos de procedimientos, los cuales se pueden realizar
en el ejemplo de entorno asi como en otros entornos. Por consiguiente, el rendimiento de los ejemplos de
procedimientos no esta limitado al ejemplo de entorno y el ejemplo de entorno no esta limitado al rendimiento de los
ejemplos de procedimientos. Ademas, aunque se describe un dispositivo de entrada, también se contemplan otros
dispositivos que no incluyen funcionalidades de entrada, tales como cubiertas.

Ejemplo de entorno

La figura 1 es una ilustracion de un entorno 100 en un ejemplo de implementacion que es operable para emplear las
técnicas descritas en el presente documento. El entorno 100 ilustrado incluye un ejemplo de un dispositivo 102
informatico que esta conectado fisicamente y con capacidad de comunicacion a un dispositivo 104 de entrada a través
de una bisagra 106 flexible. El dispositivo 102 informatico puede estar configurado de diversas formas. Por ejemplo,
el dispositivo 102 informatico puede estar configurado para un uso movil, tal como un teléfono moévil, una tableta como
la ilustrada, etcétera. Por tanto, el dispositivo 102 informatico puede variar desde dispositivos de recursos completos
con recursos sustanciales de memoria y de procesador a dispositivos de recursos bajos con recursos limitados de
memoria y de procesamiento. El dispositivo 102 informatico puede también referirse a un software que provoca que el
dispositivo 102 informéatico realice una 0 mas operaciones.

El dispositivo 102 informatico, por ejemplo, es ilustrado incluyendo un médulo 108 de entrada/salida. EI médulo 108
de entrada/salida es representativo de una funcionalidad que se refiere al procesamiento de entradas y a la obtencién
de salidas del dispositivo 102 informatico. Diversas entradas diferentes pueden ser procesadas por el médulo 108 de
entrada/salida, tal como entradas referentes a funciones que corresponden a teclas del dispositivo 104 de entrada,
teclas de un teclado virtual mostrado mediante el dispositivo 110 de visualizacion para identificar gestos y provocar
operaciones a ser realizadas que corresponden a los gestos que pueden ser reconocidos a través del dispositivo 104
de entrada y/o una funcionalidad de pantalla tactil del dispositivo 110 de visualizacion, etcétera. Por tanto, el médulo
108 de entrada/salida puede soportar diversas técnicas de entrada diferentes reconociendo e impulsando una division
entre tipos de entradas que incluyen presiones de tecla, gestos, etcétera.

En el ejemplo ilustrado, el dispositivo 104 de entrada esta configurado como un teclado que tiene una disposicion
QWERTY de teclas aunque también se contemplan otras disposiciones de teclas. Ademas, son también contempladas
otras configuraciones no convencionales, tales como un controlador de juegos, una configuracion para imitar un
instrumento musical, etcétera. Por tanto, el dispositivo 104 de entrada y las teclas incorporadas por el dispositivo 104
de entrada pueden asumir diversas configuraciones diferentes para soportar diversas funcionalidades diferentes.

Tal y como se describioé previamente, el dispositivo 104 de entrada esta conectado fisicamente y con capacidad de
comunicacion al dispositivo 102 informatico en este ejemplo a través del uso de una bisagra 106 flexible. La bisagra
106 flexible es flexible ya que el movimiento de rotacion soportado por la bisagra es logrado a través de la flexion (por
ejemplo, el pandeo) del material que forma la bisagra en oposicion a una rotacién mecanica como la soportada por un
pasador, aunque este modo de realizaciéon también es contemplado. Ademas, la rotacion flexible puede configurarse
para soportar el movimiento en una direccién (por ejemplo, verticalmente en la figura) restringiendo el movimiento en
otras direcciones, tales como un movimiento lateral del dispositivo 104 de entrada en relacién al dispositivo 102
informatico. Esto se puede utilizar para soportar una alineacion consistente del dispositivo 104 de entrada en relacion
con el dispositivo 102 informatico, de tal manera que se alinean los sensores utilizados para cambiar los estados de
energia, los estados de aplicacion, etcétera.

La bisagra 106 flexible, por ejemplo, puede estar formada utilizando una o mas capas de tejido e incluir conductores
formados como trazas flexibles para conectar con capacidad de comunicacion el dispositivo 104 de entrada al
dispositivo 102 informatico y viceversa. Esta comunicacion, por ejemplo, puede ser utilizada para comunicar un
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resultado de una presion de una tecla al dispositivo 102 informatico, recibir energia del dispositivo informatico, realizar
una autentificacién, proporcionar una energia suplementaria al dispositivo 102 informatico, etcétera. La bisagra 106
flexible puede estar configurada de diversas maneras, una discusion adicional de las cuales se puede encontrar en
relacion a la figura siguiente.

La figura 2 representa un ejemplo de implementacion 200 del dispositivo 104 de entrada de la figura 1, mostrando la
bisagra 106 flexible con un mayor detalle. En este ejemplo, una porcion 202 de conexién del dispositivo de entrada es
mostrada la cual esta configurada para proporcionar una conexion comunicativa y fisica entre el dispositivo 104 de
entrada y el dispositivo 102 informatico. En este ejemplo, la porcion 202 de conexion tiene una altura de una seccién
trasversal configurada para ser recibida en un canal en el alojamiento del dispositivo 102 informatico, aunque esta
disposicién puede también ser invertida sin alejarse del espiritu y el alcance de la invencién.

La porcion 202 de conexidn esta conectada de forma flexible a una porcién del dispositivo 104 de entrada que incluye
las teclas a través del uso de la bisagra 106 flexible. Por tanto, cuando la porcién 202 de conexién esta conectada
fisicamente al dispositivo informatico, la combinacién de la porcién 202 de conexion y la bisagra 106 flexible soporta
el movimiento del dispositivo 104 de entrada en relacion al dispositivo 102 informatico que es similar a una bisagra de
un libro.

Por ejemplo, el movimiento de rotacion puede ser soportado por la bisagra 106 flexible de tal manera que el dispositivo
104 de entrada puede estar colocado contra el dispositivo 110 de visualizacion del dispositivo 102 informatico y por lo
tanto actuar como una cubierta. El dispositivo 104 de entrada puede también ser rotado de manera que se dispone
contra una parte posterior del dispositivo 102 informatico, por ejemplo, contra un alojamiento posterior del dispositivo
102 informatico que esta dispuesto opuesto al dispositivo 110 de visualizacion en el dispositivo 102 informatico.

Naturalmente, también se soportan diversas orientaciones distintas. Por ejemplo, el dispositivo 102 informatico y el
dispositivo 104 de entrada pueden asumir una disposicion tal que ambos estan dispuestos planos contra una superficie
como se muestra en la figura 1. En otro ejemplo, se puede soportar una disposicion de escritura en la cual se dispone
el dispositivo 104 de entrada plano contra una superficie y se dispone el dispositivo 102 informatico en un angulo que
permite visualizar el dispositivo 110 de visualizacion, por ejemplo, tal como a través del uso de un soporte de caballete
dispuesto en una superficie posterior del dispositivo 102 informatico. También se contemplan otros ejemplos, tal como
una disposicién en tripode, una disposicion de encuentro, una disposicién de presentacion, etcétera.

La porcién 202 de conexidn es ilustrada en este ejemplo incluyendo un dispositivo 204, 206 de conexién magnética,
protrusiones 208, 210 de conexién mecanica, y una pluralidad de contactos 212 de comunicacion. Los dispositivos
204, 206 de conexién magnética estan configurados para conectarse magnéticamente a dispositivos de conexién
magnética complementarios del dispositivo 102 informatico a través del uso de uno o mas imanes. De esta manera,
el dispositivo 104 de entrada puede estar fijado fisicamente al dispositivo 102 informatico a través del uso de una
atraccion magnética.

La porcién 202 de conexion también incluye protrusiones 208, 210 de conexiéon mecanica para formar una conexion
fisica mecanica entre el dispositivo 104 de entrada y el dispositivo 102 informatico. Las protrusiones 208, 210 de
conexion mecanica son mostradas en mayor detalle en la siguiente figura.

La figura 3 representa un ejemplo de implementaciéon 300 mostrando una vista en perspectiva de la porcién 202 de
conexion de la figura 2 que incluye las protrusiones 208, 210 de conexion mecanica y la pluralidad de contactos 212
de comunicacion. Tal y como se ha ilustrado, las protrusiones 208, 210 de conexidén mecanica estan configuradas para
extenderse en contra de una superficie de la porciéon 202 de conexién, la cual en este caso es perpendicular aunque
también se contemplan otros angulos.

Las protrusiones 208, 210 de conexidon mecanica estan configuradas para ser recibidas dentro de cavidades
complementarias dentro del canal del dispositivo 102 informatico. Cuando se reciben, las protrusiones 208, 210 de
conexion mecanica promueven una unién mecanica entre los dispositivos cuando son aplicadas fuerzas que no estan
alineadas con un eje que es definido y correspondiente a la altura de las protrusiones y a la profundidad de la cavidad.

Por ejemplo, cuando se aplica una fuerza que no coincide con el eje longitudinal descrito previamente que sigue la
altura de las protrusiones y la profundidad de las cavidades, un usuario supera la fuerza aplicada por los imanes
Unicamente para separar el dispositivo 104 de entrada del dispositivo 102 informatico. Sin embargo, en otros angulos
las protrusiones 208, 210 de conexidn mecanica estan configuradas para unirse de forma mecanica dentro de las
cavidades, por lo tanto creando una fuerza para resistir la retirada del dispositivo 104 de entrada del dispositivo 102
informatico adicionalmente a la fuerza magnética de los dispositivos 204, 206 de conexion magnética. De esta manera,
las protrusiones 208, 210 de conexién mecanica pueden desviar la retirada del dispositivo 104 de entrada desde el
dispositivo 102 informatico para imitar el rasgado de una pagina de un libro y restringir otros intentos de separar los
dispositivos.

La porciéon 202 de conexiones también ilustrada incluyendo una pluralidad de contactos 212 de comunicacion. La
pluralidad de contactos 212 de comunicacién esta configurada para hacer contacto con correspondientes contactos
de comunicacion del dispositivo 102 informatico para formar una conexion comunicativa entre los dispositivos. Los
contactos 212 de comunicacion pueden estar configurados de diversas maneras, tales como a través de la formacién
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que utiliza una pluralidad de pasadores cargados elasticos que estan configurados para proporcionar un contacto de
comunicacion consistente entre el dispositivo 104 de entrada y el dispositivo 102 informatico. Por lo tanto, el contacto
de comunicacion puede estar configurado para permanecer durante un movimiento menor de empuje de los
dispositivos. Son también contemplados diversos ejemplos diferentes, incluyendo la colocacion de los pasadores en
el dispositivo 102 informatico y de los contactos en el dispositivo 104 de entrada.

La figura 4 representa una pluralidad de capas del dispositivo 104 de entrada en una vista 400 despiezada en
perspectiva. En la parte superior, se muestra una capa 402 exterior que puede ser configurada utilizando un tejido con
relieve (por ejemplo, poliuretano de 0,6 milimetros) en el cual se utiliza un estampado para proporcionar indicaciones
de las teclas subyacentes asi como indicaciones de funciones respectivas de las teclas.

Un concentrador 404 de fuerza estéa dispuesto por debajo de la capa 402 exterior. El concentrador 402 de fuerza puede
estar configurado para proporcionar un filtrado mecanico, una direccidon de fuerza, y para ocultar lineas testigo de
componentes subyacentes tal y como se describird adicionalmente en la seccién “concentrador de fuerza” mas abajo.

Por debajo del concentrador 404 de fuerza en este ejemplo hay un conjunto 406 de teclas sensibles a la presion. El
conjunto 406 de teclas sensibles a la presion puede incluir capas utilizadas para implementar teclas sensibles a la
presion, tal y como se describira adicionalmente en la seccién “tecla sensible a la presién” mas abajo.

Una capa 408 de soporte es ilustrada por debajo del conjunto 406 de teclas sensibles a la presion. La capa 408 de
soporte esta configurada para proteger la bisagra 106 flexible y los conductores incluidos en la misma del dafio. Una
exposicion adicional de la capa 408 de soporte se puede encontrar en relacién a la seccién “capa de soporte”.

Una capa 410 adhesiva es ilustrada dispuesta por debajo de la capa 408 de soporte y por encima de un panel 412 de
soporte esta configurado para afiadir rigidez mecanica a una porcién de entrada del dispositivo 104 de entrada. La
capa 410 adhesiva puede estar configurada de diversas maneras para fijar el panel 412 de soporte a la capa 408 de
soporte. La capa 410 adhesiva, por ejemplo, puede estar configurada para incluir una matriz de puntos de adhesivo a
ambos lados de la capa. Por lo tanto, se permite al aire escapar cuando las capas son envueltas entre si, por lo tanto
reduciendo arrugas y burbujas de aire entre las capas. En el ejemplo ilustrado, la capa 410 adhesiva también incluye
un canal anidado configurado para soportar unen rotado de un circuito impreso flexible, por ejemplo, entre
controladores, sensores, u otros médulos y las teclas sensibles a la presion y/o contactos de comunicacién de la
porcion 202 de conexion. Por debajo del panel 412 de soporte hay una capa 414 de respaldo con PSA y una superficie
416 exterior. La superficie 416 exterior puede estar formada de un material que es el mismo que o diferente del de la
superficie 402 exterior.

Conjunto de teclas sensibles a la presion

La figura 5 representa un ejemplo de una vista en seccion trasversal de una tecla 500 sensible a la presion de un
teclado del dispositivo 104 de entrada de la figura 2 que forma el conjunto 406 de teclas sensibles a la presion. La
tecla 500 sensible a la presion en este ejemplo es ilustrada estando formada utilizando una capa 502 de contacto
flexible (por ejemplo, Mylar) que esta dispuesta separada del sustrato 504 sensor utilizando una capa 508, 408
espaciadora, que puede estar formada como otra capa de Mylar, formada en el sustrato 504 sensor, etcétera. En este
ejemplo, la capa 502 de contacto flexible no hace contacto con el sustrato 504 sensor sin aplicacion de presién contra
la capa 502 de contacto flexible.

La capa 502 de contacto flexible en este ejemplo incluye una tinta 510 sensible a la fuerza dispuesta en una superficie
de la capa 502 de contacto flexible que esta configurada para hacer contacto con el sustrato 504 sensor. La tinta 510
sensible a la fuerza esta configurada de tal manera que una cantidad de resistencia de la tinta varia directamente en
relacion a una cantidad de presion aplicada. La tinta 510 sensible a la fuerza, por ejemplo, puede estar configurada
con una superficie relativamente rugosa que esta comprimida contra el sustrato 504 sensor tras una aplicacion de
presion contra la capa 502 de contacto flexible. Cuanto mayor es la cantidad de presion, mas comprimida es la tinta
510 sensible a la fuerza, por lo tanto incrementando la conductividad y disminuyendo la resistencia de la tinta 510
sensible a la fuerza. Se pueden también disponer otros conductores en la capa 502 de contacto flexible sin alejarse
del espiritu y el alcance por tanto incluyendo otros tipos de conductores sensibles y no sensibles a la presion.

El sustrato 504 sensor incluye uno o mas conductores 512 dispuestos sobre riesgo que estan configurados para ser
contactados por la tinta 510 sensible a la fuerza de la capa 502 de contacto flexible. Cuando hacen contacto, puede
generarse una sefial analdgica para el procesamiento por el dispositivo 104 de entrada y/o el dispositivo 102
informatico, por ejemplo, para reconocer si la sefial esta posiblemente destinada para qué un usuario proporcione una
entrada para el dispositivo 102 informatico. Diversos tipos diferentes de conductores 512 pueden estar dispuestos
sobre el sustrato 504 sensor, tal como los formados de diversos materiales conductores (por ejemplo, plata, cobre)
dispuestos en diversas configuraciones diferentes tal y como se describe adicionalmente en relacion a la figura 9,
etcétera.

La figura 6 representa un ejemplo 600 de la tecla 500 sensible a la presion de la figura 5 que tiene aplicada a una
presién en una primera ubicacion de la capa 502 de contacto flexible para provocar el contacto de la tinta 510 sensible
a la fuerza con una primera ubicacién correspondiente del sustrato 504 sensor. La presion es ilustrada a través del
uso de una flecha en la figura 6 y puede ser aplicada de diversas maneras, tal como mediante un dedo o mediante la
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mano del usuario, un estilete, un boligrafo, etcétera. En este ejemplo, la primera ubicacién en la cual se aplica la
presion, como se indica mediante la flecha, esta ubicada generalmente cerca de una regién central de la capa 502 de
contacto flexible que esta dispuesta entre las capas 506, 508 espaciadoras. Debido a esta ubicacion, la capa 502 de
contacto flexible puede ser considerada generalmente flexible y por tanto sensible a la presién.

Esta flexibilidad permite un area relativamente grande de la capa 502 de contacto flexible, y por tanto que la tinta 510
sensible a la fuerza, contacte con los conductores 512 del sustrato 504 sensor. Por tanto, se puede generar una sefial
relativamente fuerte. Ademas, debido a que la flexibilidad de la capa 502 de contacto flexible es relativamente alta en
esta ubicacion, se puede trasmitir una cantidad relativamente grande de fuerza a través de la capa 502 de contacto
flexible, por lo tanto aplicando esta presién a la tinta 510 sensible a la fuerza. Tal y como se describié anteriormente,
este incremento en la presién puede provocar un incremento correspondiente en la conductividad de la tinta sensible
a la fuerza y disminuir la resistencia de la tinta. Por tanto, una cantidad relativamente alta de flexibilidad de la capa de
contacto flexible en la primera ubicacién puede provocar que se genere una sefial relativamente mas fuerte en
comparacioén con otras ubicaciones de la capa 502 de contacto flexible que estan situadas mas préximas a un borde
de la tecla, un ejemplo de lo cual es descrito en relacion a la siguiente figura.

La figura 7 representa un ejemplo 700 de la tecla 500 sensible a la presion de la figura 5 que tiene una presién aplicada
en una segunda ubicacién de la capa 502 de contacto flexible para provocar un contacto con una segunda ubicacién
correspondiente del sustrato 504 sensor. En este ejemplo, la segunda ubicacion de la figura 6 en la que se aplica a la
presion esta ubicada mas cercana a un borde de la tecla sensible a la presiéon (por ejemplo, mas cercana a un borde
de la capa 508 espaciadora) que la primera ubicacion de la figura 5. Debido a esta ubicacién, la capa 502 de contacto
flexible tiene una flexibilidad reducida en comparacién con la primera ubicacion y por tanto es menos sensible a la
presion.

Esta flexibilidad reducida puede provocar una reduccién en un area de la capa 502 de contacto flexible y por tanto la
tinta 510 sensible a la fuerza que hace contacto con los conductores 512 del sustrato 504 sensor. Por tanto, una sefial
producida en la segunda ubicacién puede ser mas débil que una sefial producida en la primera ubicacién de la figura
6.

Ademas, debido a que la flexibilidad de la capa 502 de contacto es flexible relativamente baja en esta ubicacién, se
puede permitir una cantidad relativamente baja de fuerza a través de la capa 502 de contacto flexible, por lo tanto
reduciendo la cantidad de presion trasmitida a la tinta 510 sensible a la fuerza. Tal y como se describié previamente.
Esta disminucién en la presién puede provocar una disminucion correspondiente en la conductividad de la tinta
sensible a la fuerza y un incremento en la resistencia de la tinta en comparacién con la primera ubicacion de la figura
5. Por tanto, la flexibilidad reducida de la capa 502 de contacto flexible en la segunda ubicacion en comparacion con
la primera ubicacion puede provocar que se genere una sefial relativamente mas débil. Ademas, esta situacién puede
ser exacerbada mediante un golpeo parcial en el cual una porcién mas pequefia del dedo de los usuarios es capaz de
aplicar presion en la segunda ubicacién de la figura 7 en comparacién con la primera ubicacion de la figura 6.

Sin embargo, tal y como se describié previamente se pueden emplear técnicas para normalizar las salidas producidas
por el interruptor en la primera y segunda ubicaciones. Esto se puede realizar de diversas maneras, tal como a través
de una configuracién de la capa 502 de contacto flexible tal y como se describe en relacion a la figura 8, el uso de una
pluralidad de sensores como los descritos en relacion a la figura 9, una configuracion del sustrato 504 sensor como
se describe en relacion a la figura 10, el uso de una capa concentradora de fuerza como se describe en relacion a las
figuras 11-13, el uso de una fijacién como se describe en relacion a las figuras 14-16, y combinaciones de los mismos
como se describe adicionalmente en relacion a las siguientes secciones.

Capa de contacto flexible

La figura 8 ilustra un ejemplo 800 de la capa de contacto flexible de una tecla sensible a la presion Unica que esta
configurada para normalizar las salidas generadas en una pluralidad de ubicaciones del interruptor. En este ejemplo,
una vista de la “parte inferior” o “lado inferior” de la capa 502 de contacto flexible de la figura 5 es mostrada estando
configurada para hacer contacto con los conductores 512 del sustrato 504 sensor.

La capa 502 de contacto flexible es ilustrada teniendo una primera y una segunda areas 802, 804 de deteccion. La
primera area 802 de deteccion en este ejemplo corresponde, en general, a la primera ubicacién en la cual se aplicé la
presion en la figura 6 y la segunda area 804 de deteccidn corresponde en general a la segunda ubicacion en la cual
se aplico presion en la figura 7.

Tal y como se describié previamente, la flexion de la capa 502 de contacto flexible debido a los cambios en las
distancias desde un borde del interruptor puede provocar que se generen sefiales relativamente mas fuertes, cuando
aumentan las distancias desde el borde de la tecla. Por lo tanto, en este ejemplo la primera y segunda areas 802, 804
de deteccion estan configurados para normalizar las sefiales 806 generadas en diferentes ubicaciones. Esto se puede
realizar de diversas maneras, tal como teniendo una conductividad mayor y una resistencia menor en la segunda area
804 de deteccion en comparacién con la primera area 802 de deteccion.

Las diferencias en conductividad y/o resistencia pueden lograrse utilizando diversas técnicas. Por ejemplo, se pueden
aplicar una 0 mas capas iniciales de una tinta sensible a la fuerza a la capa 502 de contacto flexible que cubre la
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primera y segunda areas 804, 802 de deteccién tal como a través del uso de una serigrafia, un proceso de impresion,
otro proceso mediante el cual la tinta puede ser dispuesta contra la superficie. Se pueden aplicar después una o mas
capas adicionales a la segunda area 704 de deteccion y no a la primera area 802 de deteccion.

Esto provoca que la segunda area 804 de deteccion tenga una cantidad mas grande (por ejemplo, espesor) de tinta
sensible a la fuerza que la primera area 802 de deteccion para un area dada, lo que provoca un aumento
correspondiente en la conductividad y una disminucién en la resistencia. Por lo tanto, esta técnica puede servir para
contrarrestar al menos parcialmente las diferencias en la flexibilidad de la capa 502 de contacto flexible en diferentes
ubicaciones. En este ejemplo, una altura aumentada de la tinta sensible a la fuerza en la segunda area 804 de
deteccién puede también actuar para reducir una cantidad de flexibilidad incluida en generar un contacto con los
conductores 512 del sustrato 504 sensor, lo cual también ayuda normalizar las sefiales.

Las diferencias en la conductividad y/o la resistencia en la primera y segunda areas 802, 804 de detecci6on pueden
lograrse de diversas maneras diferentes. Por ejemplo, una primera tinta sensible a la fuerza se puede aplicar en una
primera area 802 de deteccién y una segunda tinta sensible a la fuerza que tiene una conductividad y/o una resistencia
mayor puede aplicarse a la segunda area 804 de deteccion. Ademas, aunque una disposicion de una primera y una
segunda areas 802, 804 de deteccion tal como un cuadrado concéntrico se muestra en la figura 8, también se pueden
emplear diversas disposiciones distintas, de manera que se aumenta adicionalmente la sensibilidad en las esquinas
del interruptor, emplear mas de dos areas de deteccién que tengan diferentes sensibilidades a la presion, utilizar un
gradiente de conductividades, etcétera. Son también contemplados otros ejemplos, tales como soportar el uso de una
pluralidad de sensores de una sola tecla, un ejemplo de lo cual se describe en relacién con la siguiente figura.

La figura 9 representa un ejemplo 900 de una tecla 500 sensible a la presion de la figura 5 que incluye una pluralidad
de sensores para detectar la presion en diferentes ubicaciones. Tal y como se describié previamente, los golpeos
perdidos y limitaciones de flexibilidad pueden provocar un rendimiento reducido en los bordes de la tecla sensible a la
presion.

Por consiguiente, en este ejemplo se emplea un primer sensor 902 y un segundo sensor 904 para proporcionar una
primera y una segunda sefiales 906, 908 respectivas de sensor, respectivamente. Ademas, el segundo sensor 904
esta configurado para tener una sensibilidad aumentada (por ejemplo, una conductividad mayor y/o una resistencia
menor) que el primer sensor 902. Esto se puede lograr de diversas maneras, tal como a través de diferentes
conductores y configuraciones de los conductores para actuar como sensores como parte del sustrato 504 sensor.
También se pueden realizar otras configuraciones del sustrato 504 sensor para normalizar sefiales generadas por la
tecla sensible a la presién en diferentes ubicaciones de la tecla, un ejemplo de lo cual es descrito en relacién a la
exposicion de la siguiente figura.

Sustrato sensor

La figura 10 representa un ejemplo de conductores 512 de un sustrato 504 sensor que estan configurados para
normalizar sefiales generadas en diferentes ubicaciones de una tecla sensible a la presién. En este ejemplo, los
conductores 512 del sustrato 504 sensor estan configurados en una primera y una segunda porciones 1002, 1004 de
dedos de traza inter-digitalizada. El area superficial, la cantidad de conductores, y los espacios entre los conductores
son utilizados en este ejemplo para ajustar la sensibilidad en diferentes ubicaciones del sustrato 504 sensor.

Por ejemplo, se puede aplicar presion a una primera ubicacion 1006 que puede causar que un area relativamente mas
grande de la tinta 510 sensible a la fuerza de la capa 502 de contacto flexible haga contacto con los conductores en
comparacion con una segunda ubicacién 1008 del sustrato 504 sensor. Tal y como se muestra en el ejemplo ilustrado,
una cantidad de conductor contactado en la primera ubicacion 1006 es normalizada mediante una cantidad de
conductor contactado en la segunda porcion 1006 a través del uso de una separacién del espacio y un tamafio del
conductor. De esta manera, utilizando conductores mas pequefios (por ejemplo, dedos mas delgados) y espacios mas
grandes en el centro de la tecla en oposicion al borde de las caracteristicas de rendimiento especifico de la tecla para
las teclas se puede ajustar para adecuarse a escenarios de entrada de usuario tipicos. Ademas, estas técnicas para
configurar el sustrato 504 sensor se pueden combinar con las técnicas descritas para configurar la capa 502 de
contacto flexible para promover adicionalmente la normalizacion y los escenarios de entrada de usuario deseados.

Volviendo de nuevo a la figura 2, estas técnicas también pueden impulsarse para normalizar y soportar una
configuracion deseada de diferentes teclas, tal como para normalizar una sefial generada por una primera tecla de un
teclado del dispositivo 104 de entrada con una sefial generada por una segunda tecla del teclado. Tal y como se
muestra en la disposicion QWERTY de la figura 2 (aunque esto es igualmente aplicable a las otras disposiciones) es
mas posible que los usuarios apliqguen una presion de escritura mas grande a teclas de la hilera intermedia ubicadas
en un centro del dispositivo 104 de entrada que teclas ubicadas mas proximas a los bordes del dispositivo. Esto puede
incluir la iniciacién utilizando las ufias de los dedos de la mano de un usuario para la hilera de la tecla mayuscula asi
como una distancia aumentada para alcanzar los nimeros, diferentes resistencias de diferentes dedos (dedo indice
con respecto a dedo mefiique), etcétera.

Por consiguiente, las técnicas descritas anteriormente también se pueden aplicar a sefiales normalizadas entre estas
teclas, de manera que se aumenta la sensibilidad de las teclas numéricas en relacién a las teclas de la hilera
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intermedia, se aumenta la sensibilidad de las teclas de “mefique” (por ejemplo, la letra “a” y la tecla de punto y coma)
en oposicidn a las teclas del dedo indice (por ejemplo, las letras “f", “g”, “h” y "), etcétera. Diversos ejemplos distintos
son también contemplados incluyendo cambios de la sensibilidad, tales como hacer teclas que tengan un area
superficial menor (por ejemplo, el botén de borrado en la figura) mas sensible en comparacién con las teclas mas
grandes, tal como las teclas de mayuscula, barra espaciadora, etcétera.

Concentrador de fuerza

La figura 11 representa un ejemplo 1100 de una tecla sensible a la presién de la figura 4, empleando un concentrador
404 de fuerza de la figura 4. El concentrador 404 de fuerza incluye una capa 1102 concentradora de fuerza y una
almohadilla 1104. La capa 1102 concentradora de fuerza puede ser configurada a partir de diversos materiales, tal
como un material flexible (por ejemplo Mylar) que es capaz de flexionar contra la capa 502 de contacto flexible. El
concentrador 404 de fuerza puede ser empleado para mejorar la consistencia del contacto de la capa 502 de contacto
flexible con el sustrato 504 sensor asi como otras caracteristicas.

Tal y como se describié anteriormente, la capa 1102 concentradora de fuerza en este ejemplo incluye una almohadilla
1104 dispuesta encima de la misma que es elevada a partir de una superficie de la capa 1102 concentradora de fuerza.
Por tanto, la almohadilla 1104 esta configurada como una protrusion para hacer contacto con la capa 502 de contacto
flexible. La almohadilla 1104 puede estar formada de diversas maneras, tales como una formacién como una capa
(por ejemplo, impresién, de posicion, conformado, etcétera) sobre un sustrato de la capa 1102 concentradora de fuerza
(por ejemplo, Mylar), como una parte integral del propio sustrato, etcétera.

La figura 12 es un ejemplo 1200 de la tecla sensible a la presion de la figura 11 teniendo una presién aplicada a una
pluralidad de diferentes ubicaciones de la capa 1102 concentradora de fuerza para provocar que la capa 502 de
contacto flexible haga contacto con el sustrato 504 sensor. La presién es de nuevo ilustrada a través del uso de una
flecha, que en este caso incluye una primera, una segunda y una tercera ubicaciones 1202, 1204, 1206 que estan
situadas a distancias que estan respectivamente mas cercanas a un borde de la tecla, por ejemplo, un borde definido
por la capa 508, 508 espaciadora.

Tal y como se ha ilustrado, la almohadilla 1104 esta dimensionada para permitir a la capa 502 de contacto flexible
flexionar entre la capa 508, 508 espaciadora. La almohadilla 1104 esta configurada para proporcionar una rigidez
mecanica aumentada y por tanto mejorar la resistencia al pandeo y a la flexion, por ejemplo, en comparacién con un
sustrato (por ejemplo, Mylar) de la capa 1102 concentradora de fuerza. Por lo tanto, cuando la almohadilla 1104 es
presionada contra la capa 502 de contacto flexible, la capa 502 de contacto flexible tiene un radio de pandeo disminuido
tal y como se ha ilustrado a través de la comparacion de la figura 12 con las figuras 6 y 7.

Por tanto, el pandeo de la capa 502 de contacto flexible alrededor de la almohadilla 1104 puede promover un area de
contacto relativamente consistente entre la tinta 510 sensible a la fuerza hilos conductores 512 del sustrato 504 sensor.
Esto puede promover la normalizacién de una sefial producida por la tecla.

La almohadilla 1104 también puede actuar para extender un area de contacto de una fuente de la presién. Un usuario,
por ejemplo, puede presionar contra la capa 1102 concentradora de fuerza utilizando una ufia del dedo, una punta de
un estilete, un boligrafo, u otro objeto que tenga un area de contacto relativamente pequefias. Tal y como se describio
anteriormente, esto podria resultar en un area de contacto correspondientemente pequefia de la capa 502 de contacto
flexible que hace contacto con el sustrato 504 sensor, y por tanto una disminucion correspondiente en la intensidad
de la sefial.

Sin embargo, debido a la rigidez mecanica de la almohadilla 1104, esta presion se puede extender a través de un area
de la almohadilla 1104 que hace contacto con la capa 502 de contacto flexible, la cual después se extiende a través
de un area de la capa 502 de contacto flexible que pandea correspondientemente alrededor de la almohadilla 1104
para hacer contacto con el sustrato 504 sensor. De esta manera, la almohadilla 1104 puede ser utilizada para
normalizar un area de contacto entre la capa 502 de contacto flexible y el sustrato 504 sensor que es utilizado para
generar una sefial mediante la tecla sensible a la presion.

La almohadilla 1104 puede también actuar para canalizar la presion, incluso si esta presion es aplicada “desplazada
del centro”. Tal y como se describié previamente en relacion con las figuras 6 y 7, la flexibilidad de la capa 502 de
contacto flexible puede depender al menos parcialmente de la distancia desde un borde de la tecla sensible a la
presion, por ejemplo, un borde definido por la capa 508, 508 espaciadora en este ejemplo.

La almohadilla 1104 sin embargo, puede ser utilizada para canalizar la presion a la capa 502 de contacto flexible para
promover un contacto relativamente consistente. Por ejemplo, la presion aplicada a una primera ubicacion 1202 que
esta situada en una regién central general de la capa 1102 concentradora de fuerza puede provocar un contacto que
similar al contacto logrado cuando se aplica la presion en una segunda ubicacién 1204 que esta situada en un borde
de la almohadilla 1104. La presién aplicada fuera de la region de la capa 1102 concentradora de fuerza definida por
la almohadilla 1104 también puede ser canalizada a través del uso de la almohadilla 1104, tal como una tercera
ubicacion 1206 que esta situada fuera de la region definida por la almohadilla 1104 pero dentro de un borde de la
tecla. Una posicion que esta situada fuera de la region de la capa 1102 concentradora de fuerza definida por la capa
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508, 508 espaciadora puede también ser canalizada para provocar que la capa 502 de contacto flexible haga contacto
con el sustrato 504 sensor, un ejemplo del cual es definido en relacién a la siguiente figura.

La figura 3 ilustra un ejemplo de una vista de una seccion trasversal del teclado 1300 que incluye una pluralidad de
teclas sensibles a la presion que emplean un concentrador de fuerza. El teclado 1300 en este ejemplo incluye una
primera y una segunda teclas 1302, 1304 sensibles a la presion. Las teclas 1302, 1304 sensibles a la presion
comparten una capa 1102 concentradora de fuerza, una capa 502 de contacto flexible, un sustrato 504 sensor y una
capa 508 espaciadora como antes. Cada una de las teclas 1302, 1304 sensibles a la presion en este ejemplo tiene
una almohadilla 1306, 1308 respectiva que esta configurada para canalizar la presion para provocar el contacto entre
una porcion respectiva de la capa 502 de contacto flexible y el sustrato 504 sensor.

Tal y como se describié previamente, la flexibilidad limitada en los bordes de las teclas sensibles a la presion
convencionales podria resultar en una inhabilitacion de las teclas para reconocer la presion aplicada en los bordes de
las teclas. Esto podria provocar “zonas muertas” en las cuales el dispositivo 104 de entrada no podria reconocer las
presiones aplicadas. Sin embargo, a través del uso de la capa 1102 concentradora de fuerza y la canalizacion de la
presion soportada por las almohadillas 1306, 1308 se puede reducir e incluso eliminar la existencia de zonas muertas.

Por ejemplo, una ubicacién 1310 es ilustrada a través del uso de una flecha que esta dispuesta entre la primera y
segunda teclas 1302, 1304 sensibles a la presion. En este caso, la ubicacion 1310 esta dispuesta sobre la capa 508
espaciadora y mas proxima a la primera tecla 1302 sensible a la presion que a la segunda tecla 1304 sensible a la
presion.

Por consiguiente, la almohadilla 1306 de la primera tecla 1302 sensible a la presién puede canalizar una cantidad
mayor de la presion que la almohadilla 1308 de la segunda tecla 1304 sensible a la presion. Esto puede resultar en
gue se produzca una sefial mas fuerte por la primera tecla 1302 sensible a la presion que por la segunda tecla 1304
sensible a la presién, siendo generada una sefial justo en la primera tecla 1302 sensible a la presiéon y no en la segunda
tecla 1304 sensible a la presion, etcétera. Independientemente, los moédulos del dispositivo 104 de entrada y/o del
dispositivo 102 informatico pueden entonces determinar un posible intento de un usuario con respecto al cual se van
a emplear las teclas mediante el procesamiento de las sefiales generadas por las teclas. De esta manera, la capa
1102 concentradora de fuerza puede mitigar zonas muertas ubicadas entre las teclas incrementando un area que
puede ser utilizada para activar la tecla a través de la canalizacion.

La capa 1102 concentradora de fuerza puede también ser utilizada para realizar un filtrado mecéanico de presiones
aplicadas contra las teclas. Un usuario, por ejemplo, cuando escribe un documento puede elegir descansar uno 0 mas
dedos de una mano contra una superficie de las teclas pero no desea activar la tecla. Sin la capa 1102 concentradora
de fuerza, por lo tanto, el procesamiento de las entradas de las teclas sensibles a la presiéon podria ser complicado
determinando si una cantidad y/o duracion de la presién aplicada la tecla esta posiblemente destinada a activar la
tecla.

Sin embargo, en este ejemplo la capa 1102 concentradora de fuerza puede estar configurada para utilizarse con la
capa de contacto flexible para filtrar de forma mecanica las entradas que no estan posiblemente destinadas por un
usuario a activar la tecla. La capa 1102 concentradora de fuerza, por ejemplo, puede estar configurada para emplear
un umbral que en combinacion con la capa 502 de contacto flexible define una cantidad de presién a ser empleada
para activar la tecla. Esto puede incluir una cantidad de presion que es suficiente para provocar que la capa 502 de
contacto flexible y la tinta 510 sensible a la fuerza dispuesta entre la misma haga contacto con los conductores 512
del sustrato sensor para generar una sefial que es reconocible como una entrada por el dispositivo 104 de entrada y/o
por el dispositivo 102 informatico.

En una implementacion, este umbral es establecido de tal manera que una presion de aproximadamente cincuenta
gramos 0 menos no sea suficiente para provocar que la capa 1102 concentradora de fuerza y la capa 502 de contacto
flexible inicien la sefial, mientras que las presiones por encima del umbral son reconocibles como entradas. Una
variedad de implementaciones y umbrales distintos estan contemplados también los cuales pueden ser configurados
para diferenciarse contra una presion de reposo y una pulsacién de teclado.

La capa 1102 concentradora de fuerza también puede estar configurada para proporcionar una variedad de
funcionalidades distintas. El dispositivo 104 de entrada, por ejemplo, puede incluir la capa 402 exterior (por ejemplo
tejido) la cual tal y como se ha descrito previamente en relacion a la figura 4, puede incluir indicaciones de operaciones
de teclas respectivas, por ejemplo, letras, nimeros, y otras operaciones, tales como, “mayulscula”, “entrar”,
navegacion, etcétera. La capa 1102 concentradora de fuerza puede estar dispuesta por debajo de esta capa. Ademas,
un lado de la capa 1102 concentradora de fuerza que esta expuesto hacia la capa 402 exterior puede estar configurado
para ser sustancialmente suave, por lo tanto reduciendo e incluso eliminando las lineas de testigo que podrian resultar
de los componentes subyacentes del dispositivo 104 de entrada.

De esta manera, una superficie de la capa 402 exterior puede estar hecha con una uniformidad aumentada y por tanto
proporcionar una experiencia de escritura mejor con una precision aumentada, por ejemplo, promoviendo una
sensacion tactil suave sin interferencia de los componentes subyacentes. La capa 1102 concentradora de fuerza
también puede estar configurada para proteger contra descarga electrostatica (ESD) a componentes subyacentes del
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dispositivo 104 de entrada. Por ejemplo, el dispositivo 104 de entrada puede incluir un panel tactil tal y como se ilustra
en las figuras 1 y 2, y por tanto un movimiento a través del panel tactil podria generar estatica. La capa 1102
concentradora de fuerza, sin embargo, puede proteger los componentes del dispositivo 104 de entrada que estan
expuestos por debajo de la capa de esta ESD potencial. Diversos ejemplos distintos de dicha proteccion son también
contemplados sin alejarse del espiritu y alcance de la invencion.

Capa de soporte

La figura 14 representa un ejemplo de implementacién 1400 que muestra la capa 408 de soporte que esta configurada
para soportar el funcionamiento de la bisagra 106 sensible asi como proteger los componentes del dispositivo 104 de
entrada durante esta operacion. Tal y como se describio anteriormente, la bisagra 106 flexible puede estar configurada
para soportar varios grados de pandeo para asumir las diferentes configuraciones. Sin embargo, los materiales
elegidos para formar la bisagra 106 flexible, tales como para formar las capas 402, 416 exteriores de la bisagra 106
flexible puede ser elegidos para soportar “una apariencia y sensibilidad" deseados y por lo tanto puede que no
proporcionen la flexibilidad deseada contra el rasgado y el estirado.

Por tanto, en dicho caso esto podria tener un efecto en la operabilidad de los conductores 1402 que son utilizados
para conectar de forma comunicativa teclas y otros componentes del dispositivo 104 de entrada con el dispositivo 102
informatico. Por ejemplo, un usuario puede agarrar el dispositivo 104 de entrada con una mano para retirarlo del
dispositivo 102 informatico desconectando las protrusiones 208 y la atraccion magnética soportadas por los imanes.
Por lo tanto, esto podria resultar en que se aplica una cantidad de fuerza a los conductores que suficiente para
romperlos sin soporte suficiente de la primera y segunda capas 402, 416 exteriores u otra estructura.

Por consiguiente, el dispositivo 104 de entrada puede incluir una capa 408 de soporte que puede estar configurada
para proteger la bisagra 106 flexible y otros componentes del dispositivo 104 de entrada. Por ejemplo, la capa 408 de
soporte puede estar formada de un material que tiene una resistencia al rasgado y el estirado mayor que un material
utilizado para formar las capas 402, 416 exteriores, por ejemplo, un tereftalato de polietileno orientado bi-axialmente
(BoPET) también conocido como Mylar.

El soporte proporcionado por la capa 408 de soporte puede por tanto ayudar a proteger el material utilizado para
formar las capas 402, 416 exteriores de la bisagra 106 flexible. La capa 408 de soporte también puede ayudar a
proteger componentes dispuestos a través de la bisagra, tales como los conductores 1402 utilizados para conectar de
forma comunicativa la porciéon 202 de conexion con las teclas.

En el ejemplo ilustrado, la capa 408 de soporte incluye una porcion 1404 configurada para estar dispuesta como una
parte de la porcién 914 de entrada del dispositivo 104 de entrada que incluye las teclas, el panel tactil, etcétera como
se muestra en la figura 1. La capa 408 de soporte también incluye una primera y una segunda lengiietas 1406, 1408
gue estan configuradas para extenderse desde la porcion 1404 a través de la bisagra 106 flexible para ser fijadas a la
porcién 202 de conexién. Las lengiietas pueden estar fijadas de diversas maneras, tales como incluyendo uno o mas
agujeros tal y como se ilustra a través de los cuales una protrusion (por ejemplo, un tornillo, un pasador, etcétera)
puede ser insertado para fijar las lenglietas a la porcion 202 de conexion.

La primera y segunda lenguetas 1406, 1408 son ilustradas en este ejemplo, estando configuradas para conectar en
extremos que se oponen aproximados de la porcion 202 de conexion. De esta manera, se puede restringir un
movimiento de rotacion no deseado, por ejemplo, que es perpendicular a un eje longitudinal definido por la porcién
202 de conexién. Por tanto, los conductores 1402 dispuestos en un punto intermedio relativo de la bisagra 106 flexible
y la porcién 202 de conexion pueden también ser protegidos de un rasgado, estirado u otras fuerzas.

La capa 408 de soporte en este ejemplo ilustrado también incluye una porcién 1410 de dorso intermedio que esta
configurada para formar parte de un dorso intermedio para incrementar la rigidez mecanica del dorso intermedio y
soportar un radio de pandeo minimo. Aunque la primera y segunda lengiietas 1406, 1408 son ilustradas, deberia ser
facilmente evidente que se pueden también emplear mas o menos lenglietas por la capa 408 de soporte para soportar
la funcionalidad descrita.

Adhesivo

La figura 15 representa una vista 1500 inferior de una tecla sensible a la presion de la figura 5 teniendo la capa 502
de contacto flexible fijada a una pluralidad de ubicaciones a lo largo de bordes de la tecla. Un primer, un segundo, un
tercer y un cuarto bordes 1502, 1504, 1506, 1508 son ilustrados en este ejemplo definiendo una abertura 1510 de una
capa 508 espaciadora de una tecla sensible a la presion. La abertura 1510 tal y como se describe en relacion a las
figuras 5-7, permite a la capa 502 de contacto flexible flexionar (por ejemplo, pandear y/o estirarse) a través de la
abertura 1510 para hacer contacto con uno o mas conductores 512 del sustrato 504 sensor.

En el ejemplo ilustrado, una primera porcién 1512 de fijaciones ilustrada dispuesta préxima al primer borde 1512 de la
abertura 1510. Del mismo modo, una segunda, una tercera y una cuarta porciones 1514, 1516, 1518 de fijacion son
ilustradas dispuestas proximas al segundo, tercer y cuarto bordes 1504, 1506, 1508 respectivos de la abertura 1510.
Las porciones de fijacién pueden estar configuradas de diversas maneras, tales como a través del uso de un adhesivo,
un dispositivo de fijacion mecéanica (por ejemplo, pasadores) etcétera. Por ejemplo, el adhesivo puede aplicarse como
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una serie de puntos y otras formas a la capa 508 espaciadora la cual es después contactada (por ejemplo, presionada)
por la capa 502 de contacto flexible.

Independientemente de la técnica utilizada para fijar la capa 502 de contacto flexible a la capa 508 espaciadora, la
flexibilidad puede configurarse como se desee permitiendo que porciones de la capa 502 de contacto flexible a lo largo
del borde de la abertura permanezcan sin fijar. Por ejemplo, la primera y segunda porciones 1514, 1516 de fijacién
pueden definir areas Unicas en las cuales la capa 502 de contacto flexible esta fijada a la capa 508 espaciadora a lo
largo del primer y segundo borde es 1502, 1504 respectivos. Por lo tanto, la flexibilidad de la capa 502 de contacto
flexible puede disminuir a medida que una distancia entre un punto de contacto de presion y una porcion de fijacion
disminuye de forma similar a las exposiciones del borde de las figuras 6 y 7, de manera que debido al deslizamiento
de la capa de contacto flexible sobre el borde, se permite un estiramiento aumentado, etcétera.

Sin embargo, lo inverso también es cierto en que la flexibilidad aumenta la flexion mas lejana que se aplica desde las
porciones de fijacion. Por tanto, la flexibilidad a lo largo de los bordes de la abertura 1510 puede incrementarse
incluyendo porciones a lo largo del borde en las cuales la capa 502 de contacto flexible no esta fijada (préximamente)
a la capa 508 espaciadora. Por tanto, diferentes disposiciones de cdmo la capa 502 de contacto flexible esta fijada a
la capa 404 se pueden utilizar para soportar diferentes cantidades de flexibilidad en diferentes ubicaciones de la capa
502 de contacto flexible.

Por ejemplo, tal y como se ilustra, la primera y segunda porciones 1512, 1514 de fijacién estan ubicadas mas préximas
entre si que la primeray la tercera porciones 1512, 1516. Por consiguiente, puntos (por ejemplo, un punto intermedio)
entre la primera y tercera porciones 1512, 1516 de fijacién pueden tener una flexibilidad mayor que puntos
correspondientes (por ejemplo, un punto intermedio) entre la primera y segunda porciones 1512, 1514 de fijacion. De
esta manera, un disefiador puede configurar la capa 502 de contacto flexible para aumentar o disminuir la flexibilidad
en ubicaciones particulares tal y como se desee.

En el ejemplo 1600 de la figura 16, por ejemplo, la segunda porcion 1514 de fijacion se mueve desde un extremo del
segundo borde 1504 a un extremo opuesto del segundo borde 1504. Por tanto, se aumenta la flexibilidad en la porcién
superior izquierda de la tecla en este ejemplo y se disminuye en la porcion superior derecha de la tecla. También se
contemplan diversos ejemplos distintos, ejemplos de los cuales son mostrados en relacién a un teclado en el siguiente
ejemplo.

La figura 17A representa un ejemplo de una capa 1700 adhesiva aplicada como parte de un teclado que tiene una
pluralidad de teclas en el cual se utilizan diferentes disposiciones de adhesivo para diferentes teclas. Son ilustradas
en este ejemplo porciones de fijacion en lineas negras y puntos de adhesivo que son utilizados para fijar la capa 502
de contacto flexible con la capa 506 separadora. Tal y como se muestra, las diferentes disposiciones de las porciones
de fijacion se pueden utilizar para abordar diferencias en coémo teclas correspondientes son posiblemente presionadas.

Por ejemplo, tal y como se muestra, las disposiciones de adhesivo para respectivas teclas en la hilera intermedia (por
ejemplo, las teclas 43-55) son diferentes a las disposiciones de adhesivo para una hilera de teclas en la siguiente
hilera inferior, por ejemplo, las teclas 56-57. Esto puede realizarse para abordar “donde” se va a presionar
posiblemente una tecla, tal como en un centro de uno particular de los cuatro lados de la tecla. Esto también se puede
realizar para abordar “c6mo” se va a presionar posiblemente una tecla, tal como utilizando una almohadilla de un dedo
en oposicion a la ufia del dedo de un usuario, cuyo dedo de un usuario va posiblemente a presionar la tecla, etcétera.
Por tanto, tal y como se ilustra en el ejemplo de la capa 1700 adhesiva de la figura 17, se pueden utilizar diferentes
disposiciones para diferentes hileras de teclas asi como para diferentes columnas de las teclas.

La capa 1700 adhesiva en este ejemplo también es ilustrada formando un primer y un segundo dispositivos 1702,
1704 de equilibrio de presion. En este ejemplo, el adhesivo esta dispuesto para dejar canales formados entre el
adhesivo. Por tanto, el adhesivo define los canales que forman el adhesivo. Los canales estan configurados para
conectar aberturas 1510 formadas como parte de las teclas sensibles a la presién entre la capa 502 de contacto
flexible y el sustrato 504 sensor a un entorno exterior del dispositivo 104 de entrada.

De esta manera, el aire puede moverse entre el entorno exterior y las aberturas a través de los canales para en general
equilibrar la presion de aire, lo cual puede ayudar a evitar el dafio en el dispositivo 104 de entrada, por ejemplo, cuando
se enfrenta con una presion de aire reducida en un aeroplano. En una o mas implementaciones, los canales, pueden
estar formados como un laberinto que tiene una pluralidad de curvas para evitar que los contaminantes exteriores
pasen através de los dispositivos 1702, 1704 de equilibrio a las aberturas 1510. En el ejemplo ilustrado, los dispositivos
1702, 1704 de equilibrio estan dispuestos como parte de un palmo del resto de la capa separadora para impulsar el
espacio disponible para formar canales mas largos y por lo tanto proteger adicionalmente contra la contaminacion.
Naturalmente, también se contempla una amplia variedad de ejemplos distintos y ubicaciones sin alejarse del espiritu
del alcance de la invencion.

La figura 17B representa otro ejemplo de implementacion de la capa 1750 que incorpora una matriz que puede ser
utilizada para reducir el atrapamiento de aire, que puede o puede que no corresponda a la capa 410 adhesiva de la
figura 4. En este ejemplo, la disposicion de adhesivo estratégica (u otras técnicas de fijacion) es utilizada para reducir
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el atrapamiento de aire entre capas consecutivas. En el ejemplo anterior, se describe una junta de laberinto ventilada
en la interfaz del sustrato sensor/capa de contacto flexible.

En este ejemplo, la capa (por ejemplo, por debajo del sustrato 202 sensor) no esta configurada como una “hoja de
adhesivo totalmente sangrada” sino que en su lugar es una matriz cuadrada de parques adhesivos que unen las capas
consecutivas entre si. Esto permite un montaje mas facil y elimina el atrapamiento de aire entre las capas. De esta
manera, las capas multiples pueden ser unidas entre si a través de la construccion adhesiva para lograr un perfil
delgado, rigidez, y permitir un anidado de la electrénica interna de los componentes.

Anidado

La figura 18 representa un ejemplo 1800 de elementos un 1802 de hardware de montaje en superficie que se pueden
utilizar para soportar la funcionalidad del dispositivo 104 de entrada. El dispositivo 104 de entrada puede estar
configurado de diversas maneras para soportar diversas funcionalidades. Por ejemplo, el dispositivo 104 de entrada
puede estar configurado para incluir teclas sensibles a la presion tal y como se describié en relacion a las figuras 5-7,
un panel tactil como el mostrado en la figura 1, u otra funcionalidad tal como teclas accionadas mecanicamente, un
lector biométrico (por ejemplo, un lector de huellas digitales), etcétera.

Por consiguiente, el dispositivo 104 de entrada puede incluir diversos tipos diferentes de elementos 1802 de hardware
de montaje en superficie para soportar esta funcionalidad. Por ejemplo, el dispositivo 104 puede incluir un procesador
1804 que puede ser impulsado a realizar diversas operaciones diferentes. Un ejemplo de dicha operacién puede incluir
sefiales de procesamiento generadas por las teclas 500 sensibles a la presion de la figura 5, u otras teclas (por
ejemplo, teclas accionadas mecéanicamente que no sean sensibles a la presién) en una entrada conforme a un
dispositivo de interfaz humana (HID), tal como para identificar una pulsacion de teclado particular. Por tanto, en este
ejemplo, el dispositivo 104 de entrada puede realizar el procesamiento de las sefales y proporcionar un resultado de
este procesamiento como una entrada al dispositivo 102 informatico. De esta manera, el dispositivo 102 informatico y
el software del mismo pueden identificar faciimente las entradas sin modificacién, tal como mediante un sistema
operativo del dispositivo 102 informatico.

En otro ejemplo, el dispositivo 104 de entrada puede incluir uno o mas sensores 1806. Los sensores 1806, por ejemplo,
pueden ser impulsados a detectar el movimiento y/o una orientacion del dispositivo 104 de entrada. Ejemplos de dichos
sensores 1806 incluyen acelerémetros, magnetémetros, unidades de medida inercial (IMU) etcétera.

En un ejemplo adicional, el dispositivo 104 de entrada puede incluir un controlador 1808 tactil, que puede ser utilizado
para procesar entradas tactiles detectadas utilizando una o mas teclas del teclado, el panel tactil, etcétera. En un
ejemplo adicional mas, el dispositivo 104 de entrada puede incluir uno o mas reguladores 1810 lineales para mantener
un voltaje relativamente estable para componentes eléctricos del dispositivo 104 de entrada.

El dispositivo 104 de entrada puede también incluir un circuito 1812 integrado de autentificacién. El circuito 1812
integrado de autentificacion puede estar configurado para autentificar el dispositivo 104 de entrada para el
funcionamiento con el dispositivo 102 informatico. Esto se puede realizar de diversas maneras, tales como para
compartir secretos entre los dispositivos que son procesados por el dispositivo 104 de entrada y/o el dispositivo 102
informatico para realizar la autentificacion. Diversos elementos 1802 distintos de hardware de montaje en superficie
1814 son también contemplados para soportar diversas funcionalidades diferentes.

Tal y como se describié previamente, sin embargo, la inclusion de los elementos 1802 de hardware de montaje en
superficie que utilizan técnicas comerciales pueden tener un efecto adverso en el espesor global del dispositivo 104
de entrada. Sin embargo, en una o mas implementaciones descritas en el presente documento las capas del dispositivo
104 de entrada pueden incluir técnicas de anidado para mitigar este efecto, una discusion adicional de lo cual se puede
encontrar en relacion con la siguiente figura.

La figura 19 ilustra un ejemplo de implementacién 1900 en la cual el elemento 1802 de hardware de montaje en
superficie de la figura 18 es representado estando anidado en una o mas capas del dispositivo 104 de entrada. Tal y
como se describié previamente, el dispositivo de entrada puede incluir unas capas 402, 416 exteriores superior e
inferior que pueden estar formadas para tener una sensacion tactil deseable para un usuario, tal como a través de la
formacion utilizando micro fibras, etcétera. La capa 402 exterior, por ejemplo, puede estar configurada utilizando un
tejido con relieve (por ejemplo, poliuretano de 0,6 milimetros) en el cual el relieve es utilizado para proporcionar
indicaciones de teclas subyacentes asi como indicaciones de las respectivas funciones de las teclas.

Un concentrador 404 de fuerza esta dispuesto por debajo de la capa 402 exterior que incluye una capa 1102
concentradora de fuerza y una pluralidad de almohadillas 1306, 1308 para soportar una primera y segunda teclas
1302, 1304 sensibles a la presion, respectivas. El concentrador 404 de fuerza puede estar configurado para
proporcionar un filtro mecanico, una direcciéon de la fuerza, y para ocultar las lineas de testigo de componentes
subyacentes.

Un conjunto 406 de teclas sensibles a la presion esta dispuesto por debajo de las almohadillas 1306, 1308 de la capa
1102 concentradora de fuerza en este ejemplo, aunque también se contemplan otros ejemplos en los cuales no se
utiliza el concentrador 404 de fuerza. El conjunto 406 de teclas sensibles a la presion incluye capas utilizadas para
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implementar las teclas sensibles a la presién. Tal y como se describié en la figura 5, por ejemplo, la capa 502 de
contacto flexible puede incluir una tinta sensible a la fuerza, la cual a través de la flexion de la capa 502 de contacto
flexible puede hacer contacto con uno o mas conductores del sustrato 504 sensor para generar una sefial que se
puede utilizar para iniciar una entrada.

El sustrato 504 sensor puede estar configurado de diversas maneras. En el ejemplo ilustrado, el sustrato 504 sensor
incluye un primer lado sobre el cual se configuran el uno o mas conductores, tal como a través de la implementacion
como trazas en una placa de circuito impreso (PCB). Un elemento 1802 de hardware de montaje en superficie es
montado en el segundo lado del sustrato 504 sensor que es opuesto al primer lado.

El elemento 1802 de hardware de montaje en superficie, por ejemplo, puede estar conectado de forma comunicativa
a través del sustrato 504 sensor al uno 0 mas conductores del primer lado del sustrato 504 sensor. El elemento 1802
de hardware de montaje en superficie puede entonces procesar las sefiales generadas para convertir las sefiales a
entradas conforme a un HID que son reconocibles por el dispositivo 102 informatico.

Esto puede incluir el procesamiento de sefiales analdgicas para determinar una intencién posible de un usuario, por
ejemplo, para procesar golpeos perdidos, sefiales de teclas multiples de forma simultanea, implementar un umbral de
rechazo de palma, determinar si un umbral ha sido excedido lo cual es indicativo de que se ha presionado posiblemente
una tecla, etcétera. Tal y como se describié anteriormente en relacién con la figura 18, se contemplan diversos
ejemplos diferentes de funcionalidad que pueden ser implementados utilizando elementos de hardware de montaje en
superficie del dispositivo 104 de entrada sin alejarse del espiritu y alcance de la invencién.

Con el fin de reducir un efecto de una altura del elemento 1802 de hardware de montaje en superficie en un espesor
global del dispositivo 104 de entrada, el elemento 1802 de hardware de montaje en superficie esta dispuesto a través
de uno o mas agujeros de las otras capas del dispositivo 104 de entrada. En este ejemplo, el elemento 1802 de
hardware de montaje en superficies dispuesto a través de agujeros que estan hechos a través de la capa 408 de
soporte y de la capa 410 de adhesivo y al menos parcialmente a través del panel 412 de soporte. Otro ejemplo es
también ilustrado en la figura 4 en la cual los agujeros son formados completamente a través de cada una de, la capa
408 de soporte, la capa 410 adhesiva, y el panel 412 de soporte.

Por tanto, en este ejemplo puede configurarse el espesor global de las capas del dispositivo 104 de entrada de la capa
1102 concentradora de fuerza a través de la capa 414 de respaldo y de las capas dispuestas entre las mismas para
tener un espesor de aproximadamente 2,2 milimetros o menos. Adicionalmente, dependiendo del espesor del material
elegido para las capas 402, 416 exteriores el espesor global del dispositivo 104 de entrada en una tecla sensible a la
presion puede configurarse para estar aproximadamente en o por debajo de tres milimetros y medio. Naturalmente,
también se contemplan otros espesores sin alejarse del espiritu y alcance de la invencion.

Formacion de tecla

La figura 20 representa un ejemplo de implementacién 2000 que muestra una vista superior de una superficie 402
exterior del dispositivo 104 de entrada de la figura 1 que incluye una pluralidad de teclas. En este ejemplo, la superficie
402 exterior del dispositivo de entrada esta configurada para cubrir una pluralidad de teclas de un teclado, ejemplos
de las cuales son ilustrados como las letras “j”, “k”, “I", y “m” pero naturalmente son contempladas otras teclas y
funciones correspondientes, tales como numeros, puntuacion, diferentes lenguajes y disposiciones, funciones (por
ejemplo, un teclado de piano, un controlador de juego), etcétera.

Tal y como se describi6 previamente, las técnicas convencionales que fueron utilizadas para configurar un dispositivo
de entrada para soportar un factor de forma del lado podria resultar en una experiencia de usuario ineficiente e
indeseable cuando interactta con el dispositivo, por ejemplo, tal como para escribir, debido a la dificultad en ubicar e
identificar teclas particulares del dispositivo. Sin embargo, se describen técnicas en esta seccién y en otros sitios que
pueden emplearse para ayudar a la experiencia del usuario con el dispositivo 104 de entrada.

Las teclas en el ejemplo son ilustradas indicando un reborde de la tecla como un rectangulo que tiene esquinas
redondeadas, lo cual puede corresponder a los bordes de la capa 506 espaciadora de la tecla 400 descrita
anteriormente. Naturalmente, los rebordes se pueden indicar de diversas maneras distintas, tal como lineas a lo largo
de uno o mas de los bordes de la tecla, una serie de puntos, etcétera.

Independientemente de una forma y patrén de como se indica el reborde, las indicaciones pueden estar configuradas
para proporcionar una retroalimentacion tactil de tal manera que el usuario puede ubicar las teclas utilizando uno o
mas dedos de la mano del usuario. Por ejemplo, el reborde puede ser indicado a través de una serie de protrusiones
las cuales, “sobresalen” de una superficie de la capa 402 exterior. En otro ejemplo, se pueden utilizar técnicas de
relieve para formar depresiones en la capa 402 exterior para indicar el borde, una discusion adicional de las cuales se
puede encontrar comenzando en relacion con la figura 23.

Las teclas pueden también incluir indicadores de funciones respectivas de las teclas de manera que un usuario puede
identificar facilmente la funcién a primera vista, ejemplos de lo cual incluye las letras “j", “k”, “I", y “m” aunque también
se contemplan otros ejemplos tal y como se describi6é anteriormente. Las técnicas convencionales que se basaron en
proporcionar dichas indicaciones podrian adolecer de permanencia, especialmente cuando se aplica a una superficie
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flexible tal como la capa 402 exterior de la figura 20. Por consiguiente, en el presente documento se describen técnicas
en las cuales las indicaciones de funciones se forman dentro de la propia capa 402 y por lo tanto proporcionan
resistencia contra el dafio, cuya discusion adicional de las mismas se puede encontrar comenzando en relacién con
la figura 25.

La figura 21 representa una vista 2100 en seccion trasversal de la capa 402 exterior de las figuras 4 y 20. La capa 402
exterior en este ejemplo es mostrada estando formada a partir de una pluralidad de capas. Estas capas incluyen un
recubrimiento 2102 exterior, una capa 2104 intermedia, una capa 2106 base, y un respaldo 2108. Estas capas forman
la capa 402 exterior que actia como una cubierta exterior del dispositivo 104 de entrada que incluye las indicaciones
de rebordes y entradas tal y como se describié en relacion a la figura 20.

En este ejemplo, el recubrimiento 2102 exterior y la capa 2104 intermedia son “secas” ya que la solidificacién (por
ejemplo, el curado, secado, conformado a partir de un material fundido, etcétera) nos incluye cuando se forman las
capas entre si para formar la capa 402 exterior. La capa 2106 base en este ejemplo es una capa “mojada” ya que esta
formada para unirse como parte del respaldo 2108. Por ejemplo, el respaldo 2108 puede estar formado como un tejido
(por ejemplo, un tejido tricotado de nylon) de manera que la capa 2106 base esta fundida dentro del tejido para unir el
respaldo 2108 a la capa 2104 intermedia.

Tal y como se describié anteriormente, puede que se desee un factor de forma delgado para el dispositivo 104 de
entrada (por ejemplo, para soportar el uso como una cubierta) y por lo tanto la delgadez de la capa 402 y de los
componentes de la capa se puede utilizar para soportar este factor de forma. En una implementacion, el recubrimiento
2102 exterior esta formado a partir de poliuretano que tiene un espesor de aproximadamente 0,065 milimetros, aunque
también se contemplan otros materiales y espesores. La capa 2104 intermedia esta formada para tener un espesor
de aproximadamente 0,05 milimetros a partir de un material de celda abierta que puede ser coloreado tal y como se
describe adicionalmente en relacion con la figura 25.

La capa 2106 base tal y como se describe anteriormente puede estar formada como una capa himeda que se funde
dentro del respaldo 2108 y por tanto se puede considerar que tiene un efecto minimo en el espesor de la capa 402
exterior. El respaldo 2108 esta formado a partir de un material tejido (por ejemplo, nylon tricotado) que tiene un espesor
de aproximadamente 0,3 milimetros. Por tanto, la capa 402 exterior en su conjunto puede estar configurada para
soportar el factor de forma delgado del dispositivo 104 de entrada. Sin embargo, a través de dicha configuracion, la
formacién convencional de los rebordes de las teclas e indicaciones de las teclas puede que no se aplique a dicho
factor de forma. Por consiguiente, en el presente documento se describen técnicas que pueden ser utilizadas para
dicho espesor tal y como se describe adicionalmente comenzando en relacion con las figuras 23 y 25, respectivamente.

La figura 22 representa una vista 2200 en seccion trasversal de la capa 416 exterior de la figura 4. Esta capa 416
exterior esta configurada para cubrir una parte inferior del dispositivo 104 de entrada en este ejemplo. Por consiguiente,
la capa 2104 intermedia de la capa 402 exterior puede quitarse para promover mas la delgadez del dispositivo 104 de
entrada. Por ejemplo, la capa 416 exterior puede incluir el recubrimiento 2102 exterior, la capa 2106 base, y el respaldo
2108 tal y como se describié anteriormente pero no incluir la capa 2104 intermedia.

Sin embargo, también se contemplan otras implementaciones, tales como incluir la capa 2104 intermedia para soportar
indicaciones y otras escrituras tal y como se describe adicionalmente en relacion a la figura 25. Deberia ser facilmente
evidente que la capa 416 exterior también puede estar configurada de diversas maneras distintas para incluir diversas
sub-capas distintas que difieren de la capa 402 exterior de la figura 21 sin alejarse del espiritu y alcance de la invencién.

La figura 23 representa una vista 2300 en seccion trasversal de la capa 402 exterior de la figura 21 en la cual se forma
un reborde de una tecla en el recubrimiento 2102 exterior. En este ejemplo, se forman una primera y una segunda
depresiones 2302, 2304 para indicar un reborde de una tecla tal y como se describié en relacién a la figura 20. Tal y
como se describié previamente, la delgadez global del dispositivo 104 de entrada puede estar soportada a través de
la utilizacién de capas mas delgadas para formar el dispositivo.

Se utilizan técnicas convencionales para formar estas capas, sin embargo puede ser insuficiente para un propdsito
deseado. Por ejemplo, las técnicas convencionales que incluyen la realizacién de un relieve normalmente utilizaban
un material con un espesor de mas de un milimetro para realizar depresiones. Dichas depresiones podrian por lo tanto
ser hechas para tener una profundidad que es suficiente para ser sentidas por el tacto de un usuario. Por el contrario,
realizar relieve de un material que tiene un espesor de menos de un milimetro puede resultar en una depresion que
no es facilmente identificada por el usuario utilizando técnicas convencionales. Un ejemplo de esto incluye el espesor
de un recubrimiento 2102 exterior en el presente ejemplo de aproximadamente 0,065 milimetros que por lo tanto podria
soportar una profundidad de una depresién que es incluso menor que aquella.

Se describen técnicas en las cuales la realizacion de relieve puede utilizarse para formar depresiones 2302, 2304 que
pueden sentirse por el tacto del usuario que tienen una profundidad que es menor que la de las depresiones
convencionales. Por ejemplo, la primera y segunda depresiones 2302, 2304 pueden estar configuradas para tener una
profundidad de aproximadamente un tercio del espesor del recubrimiento 2102 exterior, tal como aproximadamente
0,02 milimetros. Utilizando técnicas convencionales dicha profundidad no fue sentida facilmente por el tacto del
usuario.
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Sin embargo, utilizando técnicas descritas en el presente documento, la primera y segunda depresiones se pueden
formar para tener bordes afilados (que tengan al menos un borde tal como en un angulo sustancialmente recto) que
puedan ser sentidos por el tacto del usuario. De esta manera, un usuario puede sentir facilmente los bordes de una
tecla a partir de una experiencia de escritura mejorada a pesar del espesor global del recubrimiento 2102 exterior, y
por tanto la capa 402 exterior y el propio dispositivo de entrada pueden estar configurados para soportar un factor de
forma delgado. El recubrimiento 2102 exterior, por ejemplo, puede estar configurado para tener una cantidad minima
de espesor tal que la capa 2104 seca intermedia no sea visible a través del recubrimiento 2102 exterior. Esto se puede
utilizar para soportar la formacion de indicaciones a través de diferentes coloraciones de las capas tal y como se
describe adicionalmente comenzando en relaciéon con la figura 25. La primera y segunda depresiones 2302, 2304
pueden estar formadas de diversas maneras, un ejemplo de las cuales se describe en relacién con la siguiente figura.

La figura 24 representa un ejemplo de implementacion 2400 en el cual la primera y segunda depresiones 2302, 2304
de la figura 23 son formadas en el recubrimiento 2102 exterior de la capa 402 exterior. En este ejemplo, la placa 2402
calentada (por ejemplo, una placa calentada de cobre) incluye una primera y una segunda protrusiones 2404, 2406
gue estan configuradas para formar la primera y segunda depresiones 2302, 2304 en el recubrimiento 2102 exterior.

La placa 2402 calentada, por ejemplo, puede ser calentada a una temperatura que es suficiente para realizar el relieve
sin quemar el recubrimiento 2102 exterior, por ejemplo, menos de 130 grados Celsius tal como en un rango de 110-
120 grados Celsius. La placa 2402 calentada puede ser entonces presionada contra el recubrimiento 2102 exterior de
la capa 402 exterior utilizando una presién que es suficiente para formar una primera y una segunda depresiones
2302, 2304, las cuales de nuevo pueden ser elegidas en las caracteristicas del material utilizado para formar el
recubrimiento 2102 exterior.

En el ejemplo ilustrado de la figura 24, la placa 2402 calentada es presionada contra el recubrimiento 2102 exterior
para formar la primera y segunda depresiones 2302, 2304. Tal y como se muestra, una altura de la primera y segunda
protrusiones 2404, 2406 es mayor que la profundidad de la primera y segunda depresiones 2302, 2303 que son
formadas en el recubrimiento 2102 exterior. De esta manera, las porciones del recubrimiento 2102 exterior en las que
no se va arealizar el relieve (por ejemplo, un area entre la primera y segunda protrusiones 2404, 2406 en este ejemplo)
no son contactadas por la placa 2402 calentada. Esto puede ayudar a preservar una apariencia y sensacion original
del recubrimiento 2402 exterior tal y como se fabrico originalmente. También se contemplan otras implementaciones
en las cuales la placa 2402 calentada no toca el recubrimiento 2102 exterior a lo largo de esta porcion.

En una o mas implementaciones, la placa 2402 calentada esta configurada para proporcionar una diferente aspecto y
sensacion (por ejemplo, apariencia y textura) a las porciones del recubrimiento 2102 exterior en las que se realiza el
relieve en comparacion con las porciones del recubrimiento 2102 exterior en las que no se ha realizado el relieve. De
esta manera, un usuario puede determinar el limite de las teclas facilmente mediante el aspecto y la sensacién. En
otra implementacién, la placa 2402 calentada esta configurada para formar la primera y segunda depresiones 2302,
2304 para tener un aspecto y sensacion similares a una superficie del recubrimiento 2102 exterior. Esto se puede
realizar de diversas maneras, tales como a través de chorreado de arena de la placa 2402 calentada. También se
contemplan diversas implementaciones distintas sin alejarse del espiritu y alcance de la invencion.

La figura 25 representa un ejemplo de implementacion 2500 en el cual una porcion del recubrimiento 2102 exterior es
retirada para exponer la capa 2104 intermedia para formar una indicacion de una funcién de una tecla. En este ejemplo,
se muestra la capa 402 exterior que tiene la primera y segunda depresiones 2302, 2304 a las que se ha realizado un
relieve, aunque esta técnica también puede ser aplicada a la capa 402 exterior antes de realizar el relieve, por ejemplo,
la capa exterior de la figura 21.

Se muestra un laser 2502 transmitiendo un rayo laser representado como una flecha para retirar una porcién del
recubrimiento 2102 exterior. Retirando esta porcion, una porcidon 2504 correspondiente de la capa de 2104 intermedia
es expuesta para ser visible por un usuario de la capa 402 exterior. Por tanto, utilizando una capa 2104 intermedia
que tiene un color que el diferente del color del recubrimiento 2102 exterior, se pueden formar indicaciones o funciones
de teclas respectivas u otras indicaciones (por ejemplo, advertencias, logotipos, etcétera) en la superficie 402 exterior.
Se pueden utilizar diversos colores diferentes, tales como blanco para la capa 2104 intermedia y negro para la capa
2102 intermedia.

En una 0 méas implementaciones, la capa 2104 intermedia esta formada para tener un espesor suficiente tal que no se
decolore ni se funda de forma no deseada durante la retirada de la porcidon. Ademas, un espesor del recubrimiento
2102 exterior puede ser elegido de tal manera que la capa 2104 intermedia no sea visible a través de las porciones
del recubrimiento 2102 exterior que no tenga material retirado, es decir, de manera que la capa 2104 intermedia no
sea visible a través del material del recubrimiento 2102 exterior.

De forma adicional, el laser 2502 puede también ser elegido basandose en el color del material utilizado para formar
el recubrimiento 2102 exterior. Por ejemplo, diferentes longitudes de onda pueden soportar la retirada de diferentes
colores de material. De esta manera, se pueden formar diversos tipos diferentes de indicaciones como parte de la
superficie 402 exterior que pueden ser entonces utilizadas como una cubierta para el conjunto de teclas del dispositivo
104 de entrada.
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La figura 26 representa un ejemplo de implementacion 2600 en la cual la retirada de una porcién del recubrimiento
2102 exterior provoca que la capa 2104 intermedia se expanda a través de una abertura formada en el recubrimiento
2102 exterior. Una abertura 2602 puede ser formada en el recubrimiento 2102 exterior tal y como se describid
anteriormente en relacién a la figura 25. En este ejemplo, sin embargo, la capa 2104 intermedia esta configurada para
expandirse en respuesta a esta retirada.

El calor del laser 2502 de la figura 25, por ejemplo, puede provocar que una estructura de celda abierta de la capa de
ozono 2104 intermedia se expanda. Esta expansion puede provocar que la capa 2104 intermedia pase a través de
una abertura 2602 formada en la capa 2102 intermedia. Ademas, el calor puede también provocar que una superficie
2604 expuesta de la capa 2104 intermedia forme una superficie generalmente lisa. En el ejemplo ilustrado, esta
expansién esta configurada de tal manera que la superficie 2604 expuesta de la capa 2104 intermedia forme una
superficie sustancialmente continua con el recubrimiento 2102 exterior, por ejemplo, las superficies son, en general,
contiguas. Son también contemplados diversos ejemplos distintos que incluyen diferentes cantidades de expansién
de la capa 2104 intermedia (por ejemplo, para extenderse pasando una superficie del recubrimiento 2102 exterior),
teniendo la capa 2104 intermedia restante por debajo de la superficie del recubrimiento 2102 exterior, teniendo la capa
2104 intermedia restante como se muestra en la figura 25, etcétera.

Montaje de dispositivo de entrada

La figura 27 representa un ejemplo de implementacion 2700 en la cual se muestra una seccion trasversal en la cual la
capa 402 exterior de la figura 26 esta fijada a un conjunto 2702 de teclas. El conjunto 2702 de teclas en este caso
puede ser el mismo o diferente de los conjuntos de teclas descritos anteriormente, tal como el conjunto 406 de teclas
sensibles a la presion de la figura 4. Por ejemplo, este conjunto de teclas puede incluir una o mas de, concentrador de
fuerza, una 408 de soporte, una capa 410 adhesiva, un panel 412 de soporte, una capa 414 de respaldo, etcétera.

En este ejemplo, la capa 402 exterior que tiene la primera y segunda depresiones 2302, 2304 y el material retirado
para exponer una superficie 2504 de la capa intermedia para formar indicaciones o funciones el fijada a un conjunto
2702 de teclas. Esta fijacién se puede realizar de diversas maneras, tal como a través de adhesivos, sujecién
mecanica, etcétera.

En el ejemplo ilustrado, una pelicula 2704 activada por calor es utilizada para unir mecanicamente un respaldo 2108
de la capa 402 exterior al conjunto 2702 de teclas. La capa 402 exterior y la pelicula 2704 activada por calor, por
ejemplo, pueden ponerse en tensién de forma lateral, por ejemplo, aplicando una fuerza en direcciones opuestas
siguiendo una superficie de la capa 402 exterior. La capa 402 exterior y el conjunto 2702 de teclas pueden entonces
ser forzados juntos bajo presion y calentarse una cantidad suficiente para activar la pelicula 2704 activada por calor.

El calor y la presion pueden provocar que la pelicula 2704 activa por calor se funda entre un material tejido utilizado
para formar el respaldo 2108. De esta manera, la pelicula 2704 activada por calor puede formar una unién mecanica
con el respaldo 2108 de la capa 402 exterior y también fijar la capa 402 exterior al conjunto 2702 de teclas. El uso de
la presidn y tension se puede emplear de manera que se minimicen las imperfecciones, tales como arrugas, bolsas
de aire, etcétera entre la capa 402 exterior y el conjunto 2702 de teclas. Se pueden emplear técnicas similares para la
superficie 416 exterior que forma la superficie inferior del dispositivo 104 de entrada tal y como se describe
adicionalmente mas abajo.

La figura 28 representa un ejemplo de implementacién 2800 en la cual se muestra una seccion trasversal en la cual la
capa 416 exterior de la figura 22 esta fijada para montarse como una parte del dispositivo 104 de entrada. Como en
la figura 22, la capa 416 exterior incluye un recubrimiento 2102 exterior fijado a un respaldo 2108 que utiliza una capa
2106 base, que puede estar implementada como una capa humeda que forma una unién mecanica con el
recubrimiento 2102 exterior y también fija el recubrimiento 2102 exterior del respaldo 2108.

La capa 416 exterior esta fijada al panel 414 de soporte en este ejemplo también utilizando una pelicula 2802 activada
por calor. Tal y como se describié anteriormente, la capa 416 exterior puede estar fijada en diversas configuraciones
diferentes, tales como al conjunto 2702 de teclas o a otras capas que son montadas para formar el dispositivo 104 de
entrada tal y como se muestra en la figura 4.

También como se describié anteriormente, la superficie 416 exterior en este caso puede incluir un recubrimiento 2102
exterior fijado a un respaldo 2108 utilizando una capa 2106 base. La capa 2106 base puede estar formada como una
capa himeda que se une mecanicamente al respaldo 2108 como antes y también se fija al recubrimiento 2102 exterior.
Esta combinacién forma la capa 416 exterior que esta configurada para formar una superficie exterior de una parte
posterior del dispositivo 104 de entrada en este ejemplo.

La capa 416 exterior puede entonces ser fijada al panel 414 de soporte activando la pelicula activada por calor
utilizando presion y calor tal y como se describioé anteriormente. De forma adicional, la capa 416 exterior y/o la capa
2802 activada por calor pueden ser situadas bajo presion para reducir imperfecciones que de otro modo se podrian
formar durante el montaje. Una vez que la pelicula 2802 activada por calor ha sido fundida, puede formar una union
mecanica entre la pelicula 2802 activada por calor y el respaldo 2108 del recubrimiento 416 exterior. Ademas, la
pelicula 2802 activada por calor puede adherirse al panel 414 de soporte. Diversos ejemplos distintos de fijacion son
también contemplados sin alejarse del espiritu y el alcance de la invencién.
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La figura 29 representa un ejemplo de implementacion 2900 en la cual las capas 402, 404 exteriores son fijadas entre
si para formar un borde proximal a una porcion de entrada del dispositivo 104 de entrada. En este ejemplo, la capa
402 exterior que esta fijada al conjunto 2702 de teclas utilizando la pelicula 2704 activada por calor como se describié
en la figura 27, esta dispuesta proxima al panel 414 de soporte que esta fijado a la capa 316 exterior utilizando la
pelicula 2802 activada por calor tal y como se describi6 en relacion a la figura 28. El panel 414 de soporte también
puede estar fijado al conjunto 2702 de teclas utilizando una o mas capas intermedias, por ejemplo, una capa adhesiva
que tiene una configuracién de matriz de puntos tal y como se muestra en la figura 17B u otros ejemplos.

En este ejemplo, las capas 402, 416 exteriores son envueltas alrededor del borde del conjunto 2702 de teclas y el
panel 414 de soporte, tal como los bordes exteriores del dispositivo de entrada mostrado en la figura 2. Las peliculas
activadas por calor de las respectivas capas 402, 416 exteriores son después fijadas entre si para formar un borde
exterior del dispositivo 104 de entrada. Por ejemplo, se puede aplicar una cantidad de calor y presion de tal manera
gue una o mas de las peliculas 2704, 2802 activadas por calor se funden para formar uniones mecanicas con ambas
capas 402, 416 exteriores.

De esta manera, se puede realizar una unién robusta entre las capas 402, 416 exteriores para reducir una posibilidad
de separacion en estas areas de potencialmente alta tension del dispositivo 104 de entrada. Esta técnica se puede
utilizar a lo largo del borde exterior del conjunto 2702 de teclas y otras partes de la porcién de entrada del dispositivo
104 de entrada asi como a lo largo de los bordes de la bisagra 106 flexible. También se contemplan diversas técnicas
distintas para formar bordes del dispositivo 104 de entrada sin alejarse del espiritu y el alcance de la invencion.

La figura 30 representa un ejemplo de implementacion 3000 en la cual un transportador 3002 es utilizado para montar
el dispositivo 104 de entrada. El transportador 3002 en este caso incluye un primer y segundo lados 3004, 3006 que
estan fijados entre si utilizando una bisagra 3008. La bisagra 3008 esta configurada para permitir el movimiento de
rotacion del primer y segundo lados 3004, 3006 entre si tal y como se muestra adicionalmente en la figura 35.

La capa 416 exterior que corresponde a una parte inferior del dispositivo 104 de entrada esta situada dentro del primer
lado 3004. La capa 402 exterior corresponde a una parte superior del dispositivo 104 de entrada (por ejemplo, incluye
indicaciones o funciones de teclas respectivas) y esta colocada en el segundo lado 3006. El transportador 3002 puede
entonces ser utilizado para montar la porcién 202 de conexion tal y como se describe adicionalmente mas abajo.

La figura 31 representa un ejemplo de implementacion 3100 que muestra una vista en seccion trasversal de las capas
416, 402 exteriores siendo fijadas a un dorso 3102 de una porcién 202 de conexion. En este ejemplo, el transportador
3002 de la figura 30 esta dispuesto dentro de una maquina de laminacién para aplicar calor y presion a las capas 416,
410 exteriores. El calor y la presion son ilustrados a través del uso de flechas en la figura para fijar las capas en
correspondientes porciones del dorso 3102. El dorso 3102 puede estar formado a partir de diversos materiales y
asumir diversas formas, tales como formado a partir de un metal (por ejemplo, aluminio) y configurado para estar
dispuesto a lo largo de un eje longitudinal de la porciéon 202 de conexién de la figura 2.

Con el fin de alinear las capas 402, 416 exteriores con el dorso 3102, se puede emplear una serie de postes y lazos.
Por ejemplo, los postes se pueden disponer en el dorso 3102 que estan configurados para estar dispuestos a través
de correspondientes lados formados en las capas 402, 416 exteriores. Esta coincidencia entre los materiales puede
por tanto ser utilizada para mantener las capas 402, 416 exteriores y el dorso 3102 juntos durante la laminacién asi
como para fijar los materiales entre si.

La figura 32 representa un ejemplo de implementacién 3200 en la cual una proyeccion 3202 esta fijada al dorso 3102
de la figura 31 para formar la porciéon 202 de conexion. La proyeccion 3202 esta configurada para estar dispuesta
dentro de un canal de un dispositivo 102 informatico tal y como se describié en relacion a las figuras 2 y 3 y por tanto
puede servir para proporcionar una conexién comunicativa y fisica entre los dispositivos. En este ejemplo, la
proyeccion 3202 esté instalada “boca abajo” a través del posicionamiento del transportador 3002 de la figura 30.

La proyeccién 3202 puede estar fijada de diversas maneras. Por ejemplo, se puede aplicar un adhesivo 3204, 3206
para fijar la proyeccién 3202 a las capas 416, 402 exteriores, respectivamente. El adhesivo 3208 puede también ser
aplicado para fijar la proyeccion 3202 al dorso 3102. En una o mas implementaciones, el adhesivo puede incluir una
cantidad aproximada de tiempo para “curar’ o “configurarse”. Por consiguiente, se pueden emplear técnicas
adicionales para fijar la proyeccién 3202 al dorso 3208 mientras ocurre este proceso, un ejemplo de las cuales es
descrito en relacién a la siguiente figura.

La figura 33 representa un ejemplo de implementacion 3300 en la cual se muestra una vista superior de la porcion 202
de conexion de la figura 31 de la proyeccion 3102. La porcion 202 de conexién puede estar configurada de diferentes
maneras y de diferentes materiales, tal como metales, plasticos etcétera tal y como se describié anteriormente. Estos
diferentes materiales pueden elegirse basandose en la funcionalidad deseada.

Por ejemplo, un disefiador puede desear una facilidad de insercién y de retirada de la porcion 202 de conexién de la
cavidad del dispositivo 102 informatico y por consiguiente seleccionar un material que sea suave y que tenga una
resistencia relativamente alta al desgaste. Sin embargo, dicho material puede que no proporcione una resistencia
deseada a la flexién, lo cual podria provocar un contacto inconsistente entre las porciones de la porcién 202 de
conexién con el dispositivo 102 informatico. Por consiguiente, un disefiador puede elegir utilizar una pluralidad de
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pasadores en la primera, segunda, tercera y cuarta ubicaciones 3302, 3304, 3306 y 3308 a lo largo de un eje
longitudinal de la porcién 202 de conexion para proporcionar la rigidez deseada.

La figura 34 representa una vista 3400 en seccidn trasversal de la porcion 202 de conexion de la figura 33. Tal y como
se ha ilustrado, el primer, segundo, tercer y cuarto pasadores 3402, 3404, 3406, 3408 son utilizados para fijar el dorso
3102 a la proyeccién 3202 que es utilizada para formar una superficie superior de la porcion 202 de conexion. De esta
manera, los pasadores en combinacion con el dorso 3102 y la proyeccion 3202 pueden formar una estructura laminada
que es resistente al pandeo, por ejemplo, a lo largo de un eje perpendicular a una superficie del dorso 3102 y las
alturas de los pasadores. Deberia ser facilmente evidente que se contempla un amplio rango en los ndmeros y
ubicaciones de los pasadores, siendo la exposicién anterior sélo un ejemplo de los mismos.

El uso de los pasadores puede también soportar diversas funcionalidades diferentes. Por ejemplo, la estructura
laminada puede también estar soportada a través del uso de un adhesivo entre el dorso 3102 y la proyeccion 3202 tal
y como se describié en relacion con la figura 32. Tal y como se describié anteriormente, el adhesivo puede tener una
cantidad de tiempo de curado antes de que sea efectivo. A través del uso de pasadores, sin embargo, el adhesivo se
puede aplicar y después los pasadores ser insertados para fijar el dorso 3102 a la proyeccion 3202 durante el curado,
por lo tanto incrementando la velocidad de fabricacion y la eficiencia. Los pasadores pueden estar configurados de
diversas maneras, un ejemplo de las cuales es descrita en relacion a la siguiente figura.

La figura 35 representa un ejemplo de una vista en seccion trasversal del primer pasador 3402 de la figura 34 fijando
el dorso 3102 a la proyeccion 3202 de la porcidon 202 de conexion. En este ejemplo, el primer pasador 3402 esta
configurado para incluir una funcionalidad de auto-remache de tal manera que el pasador puedes ser fijado dentro de
un material relativamente delgado, tal como una pieza de chapa metélica. De esta manera, el dorso 3102 puede
provocar que se aplique una presion contra un cabezal 3502 del primer pasador 3402 para fijar el primer pasador 3402
al dorso 3102.

El primer pasador 3402 también puede incluir un cilindro 3504 que es fijado dentro del plastico de la proyeccién 3202.
Por lo tanto, el primer pasador 3402 puede ser presionado a través de un orificio de tamafio adecuado en el dorso
3102 para provocar que el dorso 3102 se auto-remache asi como para provocar que el cilindro 3504 se fije dentro del
plastico de la proyeccion 3202. Se pueden utilizar diversos tipos y configuraciones distintos de pasadores, tal como
tornillos, remaches, etcétera.

La figura 36 representa un ejemplo de implementacion 3600 de parte de un proceso de montaje del dispositivo 104 de
entrada en el cual estd plegado el transportador 3002. Continuando de los ejemplos anteriores, en este punto las
capas 402, 416 exteriores estan fijadas a la porcion 202 de conexion que fue formada a partir del dorso 3102 y de la
proyeccion 3202. La porcion 202 de conexion “apunta hacia abajo” en este ejemplo con el conjunto 2702 de teclas
dispuesto sobre la superficie 402 exterior.

Uno o ambos del primer y segundo lados 3004, 3006 son después rotados con respecto a la bisagra 3008 para plegar
el transportador 3002. Un resultado de este plegado es mostrado en el ejemplo de implementacion 3700 de la figura
37. Este plegado provoca que la capa 416 exterior que forma la parte posterior del dispositivo 104 de entrada se sitle
sobre el conjunto 2702 de teclas y la capa 402 exterior que forma la parte superior del dispositivo, por ejemplo, incluya
las indicaciones o funciones de las teclas.

Por tanto, en este punto el conjunto 2702 de teclas de la figura 27 es dispuesto entre las superficies 402, 416 exteriores.
En una o mas implementaciones, la superficie 416 exterior puede después ser fijada al conjunto 2702 de teclas (por
ejemplo, un panel 414 de soporte del conjunto de teclas) tal y como se describié en relacion a la figura 28 y forma
bordes del dispositivo 104 de entrada tal y como se describié en relacion con la figura 29 utilizando una o mas
herramientas de laminacién. Una operacion de corte con troquel puede después realizarse colocando el transportador
3002 plegado de la figura 36 en una maquina de corte con troquel para producir un dispositivo 104 de entrada acabado
final como el mostrado en la figura 2.

La figura 38 representa un ejemplo de implementacién 3800 que muestra una vista en seccion trasversal de la porcion
202 de conexién formada en la figura 37. Como antes, la porcién 3202 de conexién incluye el dorso 3102 y la
proyeccién 3202, que en este caso son ilustrados apuntando hacia abajo situados en el transportador 3002 de la figura
37. La capa 402 exterior que forma la superficie superior del dispositivo 104 de entrada es ilustrada fijada al dorso
3102 y A la proyeccién 3202 tal y como se describio previamente en relacion con las figuras 31 y 32.

La capa 416 exterior que forma una superficie inferior del dispositivo 104 de entrada es también fijada al dorso 3102
y la proyeccion 3202 tal y como se describié previamente. De forma adicional, el plegado del transportador 3002 como
se mostré en la figura 35 ha provocado que la superficie 416 exterior se envuelva alrededor del dorso 3102. Por tanto,
en este ejemplo la superficie 416 exterior cubre al menos dos lados de la porcion 202 de conexion (por ejemplo, el
dorso 3102 de la porcién 202 de conexion) y oculta el dorso 3102 de la vista.

Esta envoltura, a lo largo de la bisagra 106 flexible puede permitir a una porcion 3702 de entrada del dispositivo 104
de entrada que incluye el conjunto 2702 de teclas moverse de forma similar a la cubierta de un libro con la porcién
envuelta del dorso 3102 proporcionando un aspecto y sensacién similares a un dorso de un libro. La porcién 3802 de
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entrada, por ejemplo, puede ser girada para cubrir un dispositivo 110 de visualizacién del dispositivo 102 informatico
y también girar para cubrir al menos parcialmente una parte posterior de una carcasa del dispositivo 102 informatico.

La figura 39 proporciona una vista en seccion trasversal de un ejemplo de implementacién en la cual la porcion de
conexion esta conectada fisicamente al dispositivo 102 informatico. La bisagra 106 flexible en esta seccion trasversal
incluye un conductor 3902 que esta configurado para conectar de forma comunicativa la porcién 202 de conexion de
la figura 2 con el conjunto 2702 de teclas del dispositivo 104 de entrada, por ejemplo, una o mas teclas, un panel tactil,
etcétera. El conductor 3902 puede estar formado de diversas maneras, tal como un trazo de cobre que tiene una
flexibilidad de funcionamiento que permite el funcionamiento como parte de la bisagra flexible, por ejemplo, para
soportar una flexién repetida de la bisagra 106 flexible. La flexibilidad del conductor 3902, sin embargo, puede estar
limitada, por ejemplo, puede permanecer en funcionamiento para conducir sefiales para una flexion que es realizada
por encima de un radio de curvado minimo.

Por consiguiente, la bisagra 106 flexible puede estar configurada para soportar un radio de curvado minimo basandose
en la flexibilidad de funcionamiento del conductor 3902 de tal manera que la bisagra 106 flexible resista la flexion por
debajo de ese radio. Se pueden emplear diversas técnicas diferentes. La bisagra 106 flexible, por ejemplo, puede
estar configurada para incluir capas 402, 416 exteriores tal y como se describié anteriormente. La flexibilidad del
material utilizado para formar las capas 402, 416 exteriores pueden configurarse para soportar una flexibilidad tal que
el conductor 3902 no se rompa o de otro modo no se haga inoperativo durante el movimiento de la porciéon 3802 de
entrada con respecto a la porcion 202 de conexion.

En otro caso, la bisagra 106 flexible puede incluir un dorso 3904 intermedio ubicado entre la porcién 202 de conexion
y la porcién 3802 de entrada. La bisagra 106 flexible por ejemplo, incluye una primera porcién 3906 flexible que conecta
de forma flexible la porcion 3802 de entrada al dorso 3904 intermedio y una segunda porcién 3908 flexible que conecta
de forma flexible el dorso 3904 a la porcién 202 de conexion.

En el ejemplo ilustrado, las capas 402, 416 exteriores se extienden desde la porcion 3802 de entrada (y actian como
una cubierta de la misma) a través de la primera y segunda porciones 3906, 3908 flexibles de la bisagra 106 flexible
y estan fijadas a la porcién 202 de conexion tal y como se describié anteriormente. El conductor 3902 esta dispuesto
entre las capas 402, 416 exteriores. El dorso 3904 intermedio puede ser configurado para proporcionar una rigidez
mecanica a una ubicacién particular de la bisagra 106 flexible para soportar un radio de curvado minimo deseado.

Tal y como se muestra en la figura 39, el dispositivo 104 de entrada esta situado para actuar como una cubierta para
un dispositivo 110 de visualizacion del dispositivo 102 informatico. Tal y como se ha ilustrado, esta orientacién provoca
gue se doble la bisagra 106 flexible. A través de la inclusion del dorso 3904 intermedio y el dimensionado de la primera
y segunda porciones 3906, 3908 flexibles, sin embargo, el curvado no excede un radio de curvado de funcionamiento
del conductor 3902. De esta manera, la rigidez mecanica proporcionada por el dorso 3904 intermedio (que es mayor
gue una rigidez mecéanica de otras porciones de la bisagra 106 flexible, puede proteger los conductores 3902.

El dorso 3904 intermedio también puede ser utilizado para soportar diversas funcionalidades diferentes. Por ejemplo,
el dorso 3904 intermedio puede soportar un movimiento a lo largo de un eje longitudinal como el mostrado en la figura
1, y aun asi ayudara restringir el movimiento a lo largo del eje longitudinal que, de lo contrario, se puede encontrar
debido a la flexibilidad de la bisagra 106 flexible.

Con el fin de formar un conjunto del dorso 3904 intermedio, las capas 402, 416 exteriores pueden dimensionarse para
albergar el dorso 3904 intermedio, tal como a través de la inclusion de material adicional para envolverse alrededor
del dorso 3904 intermedio. De esta manera, el dorso 3904 intermedio puede ser cubierto sin un estiramiento no
deseado de una o mas de las capas 402, 416 exteriores, aunque en una 0 mas implementaciones se desea una
cantidad de estiramiento establecida.

Ejemplo de sistema y dispositivo

La figura 40 ilustra un ejemplo de sistema en general por 4000 que incluye un ejemplo de dispositivo 4200 informatico
gue es representativo de uno o mas sistemas informaticos y/o dispositivos que pueden implementar diversas técnicas
descritas en el presente documento. El dispositivo 4002 informatico puede ser, por ejemplo, configurado para asumir
una configuracion movil a través del uso de un alojamiento formado y dimensionado para ser agarrado y transportado
mediante una o mas manos de un usuario, ejemplos ilustrativos de lo cual incluyen un teléfono mévil, un dispositivo
de juegos y musica mévil, una tableta aunque también se contemplan otros ejemplos.

El ejemplo de dispositivo 4002 informatico, ilustrado incluye un sistema 4004 de procesamiento, uno o mas medios
4006 legibles por ordenador, y una o mas interfaces 4008 I/O (entrada/salida) que estan conectadas de forma
comunicativa, entre si. Aunque no se muestra, el dispositivo 4002 informatico puede ademas incluir un sistema de bus
u otro sistema de trasferencia de datos y comando que se conecte a los diversos componentes, entre si. El bus de
sistema por incluir cualquiera a una combinacion de diferentes estructuras de bus, tal como un bus de memoria o un
controlador de memoria, un bus periférico, un bus de serie universal y/o un bus de procesador o local que utilice
cualquiera de las diversas arquitecturas de bus. Son también contemplados diversos ejemplos distintos, tal como unas
lineas de control de datos.
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El sistema 4004 de procesamiento es representativo de la funcionalidad para realizar una o mas operaciones utilizando
hardware. Por consiguiente, el sistema 4004 de procesamiento es ilustrado incluyendo un elemento 4010 de hardware
gue puede estar configurado como procesadores, bloques funcionales, etcétera. Esto puede incluir una
implementacion de hardware como una aplicacion de circuito integrado especifica u otro dispositivo légico formado
utilizando uno o mas semiconductores. Los elementos 4010 de hardware no estan limitados por los materiales de los
gue estan formados o el mecanismo de procesamiento empleado en los mismos. Por ejemplo, los procesadores
pueden estar comprendidos de un semiconductor(es) y/o transistores (por ejemplo, circuitos integrados electrénicos
(IC). En dicho contexto, las instrucciones ejecutables por procesador pueden ser instrucciones ejecutables de forma
electronica.

Los medios 4006 de almacenamiento legibles por ordenador son ilustrados incluyendo una memoria/almacenamiento
4012. La memoria/almacenamiento 4012 representa la capacidad de memoria/almacenamiento asociada con uno o
mas medios legibles por ordenador. El componente 4012 de memoria/almacenamiento puede incluir un medio volatil
(tal como una memoria de acceso aleatorio (RAM)) y/o un medio no volatil (tal como una memoria sélo de lectura
(ROM), una memoria flash, discos Opticos, discos magnéticos, etcétera). El componente 4012 de
memoria/almacenamiento puede incluir medios fijos (por ejemplo, RAM, ROM, un disco duro fijo, etcétera) asi como
medios extraibles (por ejemplo, una memoria flash, un disco duro extraible, un disco éptico, etcétera). Los medios
4006 legibles por ordenador pueden estar configurados de diversas formas diferentes a las descritas adicionalmente
mas abajo.

Las interfaces 4008 de entrada/salida son representativas de la funcionalidad para permitir a un usuario introducir
comandos de informacion al dispositivo 4002 informatico, y también permitir que se presente informacién al usuario
y/u otros componentes o dispositivos que utilicen varios dispositivos de entrada/salida. Ejemplos de los dispositivos
de entrada incluyen un teclado, un dispositivo de control de cursor (por ejemplo como un ratén), un micréfono, un
escaner, una funcionalidad tactil (por ejemplo, un sensor capacitivo u otros sensores que son configurados para
detectar un toque fisico), una camara (por ejemplo que puede emplear longitudes de onda visibles una visibles tal
como una frecuencia infrarroja para reconocer el movimiento de gestos que no incluyen un toque), etcétera. Ejemplos
de dispositivos de salida incluyen un dispositivo de visualizacion (por ejemplo, un monitor o un proyector), altavoces,
una impresora, una tarjeta de red, un dispositivo sensible al tacto, etcétera. Por tanto, el dispositivo 4002 informatico
puede estar configurado de diversas maneras para soportar la interaccion con el usuario.

El dispositivo 4002 informatico es ademas ilustrado estando conectado de forma comunicativa y fisicamente a un
dispositivo 4014 de entrada que es retirable de forma comunicativa y fisicamente del dispositivo 4002 informatico. De
esta manera, diversos dispositivos de entrada distintos se pueden conectar al dispositivo 4002 informatico que tiene
una amplia variedad de configuraciones para soportar una amplia variedad de funcionalidades. En este ejemplo, el
dispositivo 4014 de entrada incluye una o mas teclas 4016, que pueden estar configuradas como teclas sensibles a la
presion, teclas activadas de forma mecanica, etcétera.

El dispositivo 4014 de entrada es ademas ilustrado incluyendo uno o mas modulos 4018 que pueden estar
configurados para soportar diversas funcionalidades. El uno o mas modulos 4018, por ejemplo, puede estar
configurado para procesar sefiales analdgicas y/o digitales recibidas de las teclas 4016 para determinar si se pretendia
una pulsacion de la tecla, determinar si una entrada es indicativa de una presion de reposo, soportar una autentificacion
del dispositivo 4014 de entrada para el funcionamiento con el dispositivo 4002 informatico, etcétera.

Se pueden describir en el presente documento varias técnicas en el contexto general de elementos de software,
hardware 0 médulos de programa. En general, dichos médulos incluyen rutinas, programas, objetos, elementos,
componentes, estructuras de datos, etcétera que realizan tareas particulares o implementan tipos de datos trastos
particulares. Los términos “modulo”, “funcionalidad”, y “componente” como se utilizan en el presente documento en
general representan software, soporte logico inalterable, hardware o una combinacién de los mismos. Las
caracteristicas de las técnicas descritas en el presente documento son independientes de la plataforma, lo cual
significa que las técnicas se pueden implementar en diversas plataformas informaticas comerciales que tengan
diversos procesadores.

Una implementacién de los médulos y técnicas descritos se puede almacenar en o transmitir a través de alguna forma
de medio legible por ordenador. EI medio legible por ordenador puede incluir diversos medios que pueden ser
accedidos por el dispositivo 4002 informatico. A modo de ejemplo, y no delimitacion, los medios legibles por ordenador
pueden incluir “medios de almacenamiento legible por ordenador” y “medios de sefial legible por ordenador”.

Los “medios de almacenamiento legible por ordenador pueden referirse a medios y/o dispositivos que permitan un
almacenamiento persistente y/o uno transitorio de informacién en contraste a una mera transmision de sefial, ondas
portadoras, o sefiales por si mismas. Por tanto, los medios de almacenamiento legible por ordenador se refieren a
medios no portadores de sefial. Los medios de almacenamiento legible por ordenador incluyen hardware tal como
medios volatiles y no volatiles, extraibles y no extraibles y/o dispositivos de almacenamiento implementados en un
método o tecnologia adecuados para el almacenamiento de informacion tal como instrucciones legibles por ordenador,
estructuras de datos, médulos de programas, elementos/circuitos I6gicos u otros datos. Ejemplos de medios de
almacenamiento legible por ordenador pueden incluir, pero no estan limitados a, ROM, RAM, EEPROM, memoria flash
u otra tecnologia de memoria, CD-ROM, disco versétil digital (DVD) u otro almacenamiento 6ptico, discos duros,
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casetes magnéticos, cinta magnética, almacenamiento de disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento
magnéticos, u otros dispositivos de almacenamiento, medios tangibles, o articulos de fabricacion adecuada para
almacenar la informacién deseada y que pueden ser accedidos por un ordenador.

Los “medios de sefial legible por ordenador” pueden referirse a medios portadores de sefial que estan configurados
para trasmitir instrucciones al hardware del dispositivo 4002 informatico, tal como a través de una red. El medio de
sefial tipicamente puede implementar instrucciones legibles por ordenador, estructuras de datos, mddulos de
programas, u otros datos en una sefial de datos modulada, tal como ondas portadoras, sefiales de datos, u otro
mecanismo de transporte. Los medios de sefial también incluyen cualquier medio de entrega de informacioén. El
término “sefial de datos modulada” significa una sefial que tiene una 0 mas de sus caracteristicas configuradas o
cambiadas de tal manera que codifica informacion en la sefial. A modo de ejemplo, y no delimitacion, medios de
comunicacioén incluyen medios cableados tales como una red cableada o una red de cableado directo, y medios
inalambricos, tal como medios acusticos, de RF, infrarrojos, y otros medios inalambricos.

Tal y como se describié anteriormente, los elementos 4010 de hardware y los medios 4006 legibles por ordenador son
representativos de modulos, una légica de dispositivo programable y/o una légica de dispositivo fija implementadas en
forma de hardware que puede ser implementada en algunos modos de realizacion para implementar al menos algunos
aspectos de las técnicas descritas en el presente documento, tal como para realizar una 0 mas instrucciones. El
hardware puede incluir componentes de un circuito integrado un sistema en chip, un circuito integrado de aplicacion
especifica (ASIC), una matriz de puertas programables por campo (FPGA), un dispositivo de logica programable
compleja (CPLD), y otras implementaciones en silice u otro hardware. En este contexto, el hardware puede funcionar
como un dispositivo de procesamiento que realiza tareas de programas definidos por instrucciones y/o légica
implementada por el hardware asi como un hardware utilizado para almacenar instrucciones para la ejecucion, por
ejemplo, los medios de almacenamiento legible por ordenador descritos anteriormente.

Combinaciones de lo anterior también pueden emplearse para implementar diversas técnicas descritas en el presente
documento. Por consiguiente, se puede implementar software, hardware o mdédulos ejecutables como una 0 mas
instrucciones y/o légica implementada en alguna forma de medio de almacenamiento legible por ordenador y/o
mediante uno o mas elementos 4010 de hardware. El dispositivo 4002 informatico puede estar configurado para
implementar instrucciones patrticulares y/o funciones correspondientes a los médulos de software y/o hardware. Por
consiguiente, la implementacion de un moédulo que es ejecutable mediante el dispositivo 4002 informéatico como
software puede lograrse al menos parcialmente en hardware, por ejemplo, a través del uso de un medio de
almacenamiento legible por ordenador y/o elementos 4010 de hardware del sistema 4004 de procesamiento. Las
instrucciones y/o funciones pueden ser ejecutables/operables mediante uno o mas articulos de fabricaciéon (por
ejemplo, uno o0 mas dispositivos 4002 informaticos y/o sistemas 4004 de procesamiento) para implementar técnicas
moddulos y ejemplos descritos en el presente documento.

Conclusién

Aungue los ejemplos de implementaciones han sido descritos en lenguaje especifico a caracteristicas estructurales
y/o actos metodolégicos, se ha de entender que las implementaciones definidas en las reivindicaciones anexas no
estan necesariamente limitadas a las caracteristicas o actos especificos descritos. Mas bien, las caracteristicas y actos
especificos son divulgados como formas de ejemplo de implementacion de las caracteristicas reivindicadas.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de entrada que comprende:

un conjunto de teclas que incluyen una pluralidad de teclas (2216) que son utilizables para iniciar respectivas entradas
para un dispositivo (102, 2202) informatico;

una porcion (202) de conexion configurada para ser conectada de forma extraible al dispositivo (102, 2202) informatico
fisicamente y de forma comunicativa para comunicar sefiales generadas por la pluralidad de teclas (2216) al dispositivo
(102, 2202) informatico; y

una bisagra (106) flexible que conecta fisicamente la porcién (202) de conexion al conjunto de teclas;
caracterizado porque

una capa (916, 918) exterior que esta configurada para cubrir la pluralidad de teclas (2216) del conjunto de teclas,
forma una superficie exterior de la bisagra (106) flexible, y esté fijada a la porcién (202) de conexién de tal manera
que la capa (916, 918) exterior se envuelve alrededor de al menos dos lados de la porcion (202) de conexion.

2. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacion 1, en donde el conjunto de teclas incluye una
pluralidad de teclas sensibles a la presion.

3. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacion 1, en donde la superficie interior esta fijada a la
porcién (202) de conexion utilizando laminacion.

4. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacion 1, en donde la superficie exterior:

esta fijada a un dorso (2010) hecho de metal de la porcién de conexion; y

se envuelve alrededor de dos superficies que son parte del dorso (2010) por tanto cubriendo el dorso (2010) de la
vista de un usuario.

5. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacién 4, en donde una proyeccion de la porcion (202) de
conexién esta fijada al dorso (2010), la proyeccion configurada para ser recibida dentro de un canal del dispositivo
(102, 2202) informatico para formar la conexién comunicativa y fisica.

6. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacion 5, en donde la proyeccion es formada de plastico y
fijada al dorso utilizando una pluralidad de pasadores por lo tanto formando una estructura laminada.

7. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacion 5, en donde la conexion fisica esta configurada para
ser realizada por la porcion (202) de conexién utilizando uno o mas imanes.

8. Un dispositivo de entrada como el descrito en la reivindicacion 1, en donde el conjunto de teclas es un conjunto de
teclas sensibles a la presion, comprendiendo el dispositivo de entrada ademas:

una segunda capa (916, 918) exterior que esta configurada para cubrir el conjunto de teclas sensibles a la presién,
formar una superficie exterior de la bisagra (106) flexible, y esta fijada a la porcién (202) de conexién estando fijadas
las segundas capas (916, 918) exteriores al conjunto de teclas sensibles a la presion utilizando una pelicula de
transferencia por calor.
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